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LIST ZARZADU

Szanowni Akcjonariusze,

Mamy przyjemnos$é zaprezentowaé Panstwu Raport Pdtroczny, podsumowujacy najwazniejsze aspekty operacyjne
i wydarzenia w | pétroczu 2020 roku.

Przed nami nowe wyzwania, ale warto przyjrzec sie osiggnieciom minionego poétrocza. Za nami okres intensywnych prac nad rozwojem
technologii oraz autorskich produktéw. W tym czasie konsekwentnie realizowalismy plan, ktory zaowocowat pierwszymi komercyjnymi
umowami na sprzedaz nanotuszow. Transakcje sg potwierdzeniem zainteresowania partneréw technologig XTPL oraz potencjatu
Spotki. JesteSmy dumni, ze przetomowe formuty nanotuszéw pozwalajg XTPL osiggaé tak znakomite rezultaty, jesli chodzi
o precyzje druku. Jednoczes$nie kontynuujemy wspotprace z partnerami przemystowymi i akademickimi centrami badawczo-
rozwojowymi nad komercjalizacjg naszej technologii druku. Proces dalszego rozwoju technologii zaowocowat demonstracjg mozliwosci
ultra-precyzyjnego drukowania na ztozonych podtozach klienckich, w tym na podtozach o duzym komponencie struktur
trojwymiarowych. To unikalne osiggniecie pozwala nam na otwieranie kolejnych dyskusji z partnerami. Obecnie toczymy rozmowy
z partnerami zainteresowanymi zakupem demonstratora technologii XTPL i spodziewamy sie wptyniecia pierwszych formalnych
- zamoéwien w tym roku kalendarzowym.

XTPL jest Spotkg technologiczng, dla ktorej rozwdj
i ochrona rodziny patentowej sg niezwykle istotne, gdyz
to na zabezpieczonej, unikatowej  wtasnosci
intelektualnej miedzynarodowe spotki technologiczne
budujg swojg wartos¢ oraz silng pozycje biznesowg w
procesie komercjalizacji. Zespdt badawczo-rozwojowy
XTPL prowadzi intensywne prace nad rozwojem [P
w ramach unikatowe]j technologii nanodruku Spotki.

W pierwszym potroczu 2020 roku Spotka ztozyta
6 wnioskow patentowych. Po Dacie Bilansowej
ztozylisSmy jeszcze jeden wniosek. Portfel patentowy
Spotki liczy dotychczas 17 miedzynarodowych zgtoszen.
Dla firm z obszaru deep tech takich jak XTPL, wtasnos¢
intelektualna jest produktem i przewagg
konkurencyjng, a Wle”(OSC chmury patentowej bardzo istotnie przektada sie na ich wartos¢, dlatego tak duzg wage przyktadamy do jej
rozwoju.

Pierwsze pdtrocze 2020 roku byto takze okresem intensywnych prac Zarzadu nad pozyskaniem finansowania poprzez przeprowadzenie
emisji akcji i obligacji zamiennych. XTPL pozyskato 9,25 min zt. w wyniku przeprowadzonej emisji akcji oraz 3,6 min zt z emisji obligacji
zamiennych. tgcznie po zakonczonej rundzie finansowej Spétka pozyskata 12,85 min zt, dzieki czemu XTPL ma zabezpieczone $rodki na
kontynuacje procesu komercjalizacji technologii oraz na dalsze wzmocnienie ochrony wtasnosci intelektualnej Spétki do poczatku 2022
roku.

Mamy swiadomos¢, ze drugie potrocze stawia wyzwania przed gospodarka Swiatowa w zwigzku z sytuacjg epidemiologiczng i wymaga
od nas dostosowania sie do nowych warunkow. Potrafimy to zrobi¢ dzieki silnemu zespotowi i ogromnej motywacji do komercjalizacji
technologii na skale globalng. Pracujac na sukces dzisiaj XTPL nieustannie patrzy w przysztos¢, przewidujac trendy w ramach pol
aplikacyjnych, w ktérych komercjalizuje swojg technologie. To pozwoli na budowanie dtugofalowej wartosci Spoétki na wiele lat.
Jestesmy przekonani, ze entuzjazm oraz zaangazowanie naszego zespotu oraz konsekwentne postepy w pracach nad komercjalizacja
technologii pomogg nam w sprawnej realizacji zatozonych celow.

Dziekujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do zapoznania sie dodatkowymi informacjami zawartymi w raporcie.
Z powazaniem,

Dr Filip Granek Jacek Olszanski
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XTPL Spotka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000619674 - Sgd Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej
we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spdtka”, ,Jednostka”,
LJednostka Dominujaca”, ,Emitent”), NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 30 czerwca 2020 roku (,Dzien Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 190 422,20 zt i sktadat sie z
1.904.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda.

Ten dokument (,,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzgdu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (,,Grupa
Kapitatowa”, ,Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za | pdtrocze 2020 roku
(,Sprawozdanie z dziatalnosci”). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe XTPL i Grupy zawarte sg w
osobnych dokumentach.

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujgcg oraz spotke zalezng (XTPL Inc. z siedzibg w USA), nad ktdrg XTPL
S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,Spétka Zalezna”, , Jednostka Zalezna”, ,XTPL Inc.”).

Zrodtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dzien 25 wrzesnia 2020 roku. Na Date Raportu kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosi 202 922,20 zt i sktada sie z
2.029.222 akcji o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe (obejmujace
Spoétke i Spoétke Zalezng) za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2020 roku sporzadzone wedtug Miedzynarodowych
Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.
Przez jednostkowe sprawozdanie finansowe rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujgcej
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2020 roku (,Okres Sprawozdawczy”) sporzadzone wedtug Miedzynarodowych
Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

Z uwagi na fakt, iz dziatalnos¢ XTPL S.A. ma dominujacy wptyw na dziatalnos¢ Grupy Kapitatowej, informacje
zaprezentowane w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnoszg sie zaréowno do XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej

o ile nie wskazano inaczej.

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach.
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1.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe
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Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2020 1 stycznia - 30 czerwca 2019
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy 936 211 1592 371
Zysk (strata) ze sprzedazy -990 -223 -2 965 -691
Zysk (strata) brutto -5631 -1 268 -15 894 -3707
Zysk (strata) netto -5631 -1268 -15914 -3711
Amortyzacja 257 58 286 67
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -3061 -689 -3835 -894
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -311 -70 -1596 -372
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 9249 2082 796 186
Dane w tys. 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019
Kapitat (fundusz) wiasny 12 485 2796 6 892 1618
Zobowigzania krétkoterminowe 1658 371 1900 446
Zobowigzania dfugoterminowe - - - -
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 10031 2 246 4153 972
Naleznosci krotkoterminowe 703 157 936 220
Naleznosci dtugoterminowe 249 56 291 68
2019- styczen —
2020 - styczen - czerwiec / grudzien
czerwiec 2019
kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym EUR usD EUR usD
dla pozycji bilansowych 4,4660 3,9806 4,25,85 3,7977
dla pozycji wynikowych i przeptywdw pienieznych 4,4413 4,0214 4,2880 3,7936
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1.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe
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Dane w tys. 1 stycznia - 30 czerwca 2020 1 stycznia - 30 czerwca 2019
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy 936 211 1592 371
Zysk (strata) ze sprzedazy -990 -223 -2 965 -691
Zysk (strata) brutto -5471 -1232 -16 960 -3 955
Zysk (strata) netto -5 472 -1232 -16 582 -3 867
Amortyzacja 257 58 286 67
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -3 406 -767 -5326 -1242
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej 54 12 -52 -12
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 9249 2082 796 186

Dane w tys. 30 czerwca 2020 31 grudnia 2019
Kapitat (fundusz) wtasny 12 569 2814 6 907 1622
Zobowigzania kréotkoterminowe 1665 373 1931 453
Zobowigzania dtugoterminowe - - - -
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 10103 2262 4206 988
Naleznosci krotkoterminowe 703 157 935 220
Naleznosci dtugoterminowe 230 52 272 64
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2 Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci

DEFINICIE:
Q (om) oznacza jednostke rezystancji (oporu elektrycznego)
Q/o oznacza rezystancje na kwadrat, lub inaczej rezystancje powierzchniowg
KUm oznacza mikrometr, tj. jedng milionowg metra (1 / 1 000 000 m)
nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowg metra (1 / 1 000 000 000 m)
Adhezja oznacza tendencje réznych materiatéw do przylegania do siebie
Aglomeracja czastek oznacza faczenie drobnych czgstek w wieksze czesci
AMOLED (ang. active-matrix organic light-emitting diode) oznacza diode OLED z aktywng matryca
CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to Sredni wskaznik
rocznego wzrostu
w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego okresu
Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu

Formulacja tuszu oznacza precyzyjnga recepture tuszu, nadajacg mu pozadane wtasciwosci fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza uktad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajgcy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

FPD (ang. Flat-panel display) oznacza ptaski wyswietlacz

IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnos¢ intelektualng i przemystowa

Konduktancja oznacza przewodnos$¢ elektryczna, bedgcg odwrotnoscig rezystancji

Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody

Materiat hydrofobowy oznacza sktonnos¢ materiatu do odpychania od siebie czgsteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwieristwem
metody subtraktywnej polegajgcej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury

NDA (ang. non-disclosure agreement) oznacza umowe o zachowaniu poufnosci

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektéw polegajgcych na przerwaniu $ciezki przewodzacej w
uktadzie elektronicznym

XTPLS.A.
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OLED (ang. organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujacg na materiale organicznym.

UPD (ang. ultra precise deposition) oznacza technologie ultra precyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez
Spoétke

Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czgstek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do
ich stopienia

Proof of concept oznacza jedna z pierwszych faz wspdtpracy polegajgcej na realizacje pomystu danego przez klienta
w celu udowodnienia jego dziatania

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwdj (B+R)
Rezystancja oznacza opdr elektryczny
SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

TEA (ang. Technology Evaluation Agreement) oznacza umowe o ewaluacje technologii

XTPLS.A.
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2.1 Podsumowanie dziatar zwigzanych z komercjalizacja rozwijanej technologii:

W Okresie Sprawozdawczym nawigzano wspoétprace z nowym podmiotem, jednym z lideréw branzy elektroniki
konsumenckiej. Relacja dotyczy naprawy otwartych defektdéw elektrycznych (ODR) w jednym z elementow wyswietlaczy
stosowanych w urzgdzeniach mobilnych. Technologia UPD opracowana przez XTPL spetnia wszystkie podstawowe
wymagania klienta, a kolejne kroki we wspétpracy dotyczy¢ bedg dalszego procesu ewaluacji technologii oraz procesu
wdrozeniowego.

Niezaleznie Spodtka zakonczyta sukcesem pierwsze testy ewaluacyjne zwigzane z podpisang w dniu 28 lutego 2020 roku
umowg z Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd. Obecnie trwajg kolejne zaawansowane prace nad ewaluacjg technologii
oraz rozmowy dotyczace przejscia do kolejnych etapow komercjalizacji technologii XTPL w dziedzinie naprawy defektow.

Podobnie, ukonczone zostaty pierwsze etapy procesu ewaluacji technologii dla Hefei BOE Joint Technology Co. Ltd.
zwigzane z wytwarzaniem nowej generacji wyswietlaczy. Kolejne kroki wspdtpracy, w tym dalsze zaawansowane prace
ewaluacyjne, zostang ustalone po trwajgcych obecnie rozmowach i negocjacjach.

W zwigzku ze zmiang strategii biznesowe] przez HPK Inc. wstrzymana zostata wspotpraca dotyczaca naprawy defektéw
w wyswietlaczach. Ponadto XTPL kontynuuje rozmowy biznesowe i wspdtprace z podmiotami dziatajgcymi w obszarze
naprawy defektéw w branzy nowoczesnych wyswietlaczy, w tym bezposrednio z jednym z gtdwnych klientéw HPK Inc.,
globalnym producentem wyswietlaczy.

XTPL rozpoczat réwniez wspotprace zinnym podmiotem z branzy pétprzewodnikowej. Dotyczy ona depozycji pewnej klasy
potaczen elektronicznych w uktadach scalonych. Obecna gotowos¢ Spotki do rozpoczecia dziatant w tym obszarze zostata
potwierdzona zakoriczong wstepng fazg Proof of concept.

Firma kontynuuje dziatania zwigzane ze sprzedazg srebrnych tuszy przewodzacych o unikalnych wtasciwosciach
fizykochemicznych. Oferowane produkty spotkaty sie z zainteresowaniem $rodowiska naukowego, pracujgcego
nad wykorzystaniem technologii addytywnych do nowych typdw urzgdzen. Nawigzana wspdtpraca z kilkkoma osrodkami
naukowymi zaowocowata potwierdzeniem unikalnosci oferowanego produktu w innych niz UPD technologiach druku.
Obecnie trwajg prace nad poszerzeniem oferty o nowe produkty dostosowane do kolejnych zastosowan.

XTPL prowadzi rozmowy z kilkoma partnerami strategicznymi w obszarze demonstratora technologii UPD - urzadzenia
przeznaczonego do zastosowan laboratoryjnych oraz szybkiego prototypowania. Celem wspdtpracy jest podniesienie
gotowosci produktowej urzgdzenia, ktére pozwoli na prowadzenie badan przez wiodgce osrodki naukowe oraz dziaty
R&D, z wykorzystaniem najwazniejszych funkcjonalnosci technologii UPD. Artykuty naukowe w czasopismach
branzowych, ktére bedg efektem wspodtpracy, bedg miaty istotny wptyw na zwiekszenie zainteresowania technologig UPD
w przemysle elektronicznym. Demonstrator technologii UPD jest tez pozgdany przez podmioty zainteresowane
potencjalnym wdrozeniem technologii XTPL do masowej produkcji. Komercyjne dostarczenie demonstratora technologii
do klientéw jest zatem jednym z etapow ztozonego procesu dazgcego do sprzedazy licencji technologii XTPL do
zastosowan przemystowych.
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2.2 Whtasnosé intelektualna i przemystowa

W okresie styczen - czerwiec 2020 roku Spétka ztozyta w Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych Standw Zjednoczonych
(ang. United States Patent and Trademark Office) szes¢ kolejnych wnioskow patentowych, obejmujgcych dalsze warstwy
ochrony wiasnosci intelektualnej w zakresie precyzyjnego druku. Pierwsze dwa zgtoszenia patentowe dotyczg metody
i urzadzenia do charakteryzacji i optymalizacji przeptywu tuszu w dyszy gtowicy drukujgcej. Metoda ta ma charakter
ogdlny i moze by¢ stosowana nie tylko w technologii XTPL, ale takze na potrzeby innych technik drukowania. W zwigzku
z tym oba zgtoszenia patentowe majg znaczgca wartos¢ komercyjng. Trzecie zgtoszenie patentowe to wynalazek kluczowy
z punktu widzenia zastosowania technologii XTPL w sektorze inteligentnego szkfa. Przedstawiono w nim sposéb uzyskania
znacznej poprawy parametrow przezroczystych przewodnikédw. W maju 2020 roku zostaty ztozone dwa kolejne zgtoszenie
patentowe, obejmujace dalsze warstwy ochrony wiasnosci intelektualnej w zakresie precyzyjnego druku. Oba wnioski
zostaty ztozone w Urzedzie Patentdw i Znakow Towarowych Standw Zjednoczonych (ang. United States Patent and
Trademark Office). Pierwsze z dwdch wystanych zgtoszen dotyczy projektu nowej gtowicy drukujgcej, wykorzystywanej w
procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD). Drugie zgtoszenie dotyczy formulacji tuszu o bardzo wysokiej lepkosci,
kompatybilnego z metoda UPD. Taka unikalna kombinacja tuszu o bardzo wysokiej lepkosci oraz gtowicy umozliwiajgce;j
jego precyzyjng depozycje (szeroko$¢ wydrukowanych struktur w zakresie 1 do 10 mikrometréw) daje mozliwos¢ druku
o bardzo wysokiej rozdzielczosci na skomplikowanych podtozach, w tym materiatach o bardzo réznych katach zwilzania,
na ztgczach oraz schodkach. Dzieki temu technologia UPD umozliwia m.in. szybkie prototypowanie urzadzen
elektronicznych nowej generacji, w tym organicznych diod elektroluminescencyjnych oraz ptytek obwodu drukowanego
(ang. printed circuit board). W czerwcu 2020 roku zostat ztozony kolejny wniosek patentowy dotyczgcy metody
przewidywania parametrow geometrycznych wydrukowanych struktur na podstawie parametréw druku. Po Dniu
Bilansowym, w sierpniu 2020 roku Spdtka ztozyta kolejny wniosek patentowy.

Na Date Raportu Spdtka posiadata zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP oraz w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, a takze w Chinach. Na Date Raportu Spodtka zarejestrowata 17 zgtoszen
patentowych z czego sze$¢ zostato zgtoszonych w | podtroczu 2020 roku, a jeden po Dniu Bilansowej.
Na Date Raportu Spoétka posiadata jeden udzielony patent.
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2.3 Postepy w pracach badawczo-rozwojowych

W okresie pierwszego potrocza 2020 roku dziat badawczo-rozwojowy Spoétki prowadzit prace zwigzane z dalszym
rozwojem druku z wykorzystaniem wysoko stezonego tuszu przewodzacego opartego na nanoczastkach srebra. Nowa
formulacja nanotuszu zachowata najwazniejsze dla technologii UPD parametry fizykochemiczne zwigzane miedzy innymi
z wysokg jednorodnoscig rozmiaru nanoczastek oraz zapobieganiem ich aglomeracji (zlepiania sie nanoczgsek) podczas
druku. Jednoczesnie, dzieki wysokiemu stezeniu, wydrukowane linie majg bardzo wysoki wspétczynnik aspect-ratio, tj.
wspdtczynnik wysokosci do szerokosci po jednorazowej warstwie depozycji tuszu przez gtowice drukujaca, tj. po
jednokrotnym , przejezdzie”. Jest to cecha wyrdzniajgca technologie rozwijang przez Spotke, poniewaz uzyskanie
zblizonego wyniku przez metody konkurencyjne wymagatoby wielokrotnego osadzenia materiatu przewodzgcego w tym
samym punkcie, tj. wielu ,,przejazdow”, co powoduje wydtuzenie czasu trwania procesu.

Przewodzace linie srebrne wydrukowane XN9L
tuszem i drukarkg XTPL

Bardzo istotng zaletg stosowania stezonego tuszu jest mozliwos¢ druku na nieptaskich podtozach ze ztozong topografia.
Pozwala to na zachowanie ciagtosci struktury nawet, jezeli wydrukowana zostata na przyktad na ,schodku”,
tj. w przypadku, gdy podtoze nie jest jednolite i jego warstwy sg na réznych poziomach wysokosci. Dodatkowg zaletg
stosowania opisanego tuszu jest znikomy wptyw materiatu, na ktérym dokonuje sie druku.

W praktyce oznaczato, ze niezaleznie czy druk wykonywany jest na materiale hydrofobowym czy hydrofilowym, szerokos¢
i wysoko$¢ pozostaje niemal niezmieniona, podobnie jak adhezja. Podczas stosowania tuszow, ktérych konsystencja jest
bardziej ptynna (tusze o nizszej lepkosci), ksztatt wydrukowanych struktur w duzej mierze zalezy wtasnie od rodzaju
podtoza, na ktérym zostat wydrukowany. Tusz o nizszej lepkosci, ktdry wykorzysta sie na podtozu hydrofilowym ,rozleje”
sie, przez co szeroko$¢ Sciezki bedzie wieksza, niz przy tych samych parametrach na materiale hydrofobowym.

Przetomowym wynikiem technologicznym osiggnietym przez zespot B+R w XTPL jest zademonstrowanie mozliwosci druku
precyzyjnych struktur przewodzacych, ktére skutecznie pokrywajg wysoki stopiert / schodek w topografii podtoza, az do
150 mikrometrow wysokosci. Taka mozliwosc¢ juz dzis generuje otwieranie kolejnych rozmow z potencjalnymi klientami.
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POKRYCIE WYSOKICH STOPNI X7T9L

ZDOLNOSC DO:

pokrycia ztozonych topografii podtozy
(nawet do 150 um wysokosci) za pomoca
pojedynczej ciagtej srebrnej sciezki
przewodzacej o szerokosdci 15 um

| nadrukowana &
= srebrna APLIKACJE:
& Sciezka

elastyczna mikroelektronika
hybrydowa, wyswietlacze mikroledowe,
zaawansowane systemy obudow uktadow

curr det magE HRW  tilt WD

Z.00 V010 nAETDES00K AL i 152.0.243.6 min scalonych, mikroelektronika drukowana 3d

Dla Spotki oznacza to otwarcie na kolejne obszary aplikacyjne zwigzane z zaawansowanymi uktadami elektronicznymi
czy ukfadami scalonymi. Potencjat rozwoju technologii UPD na wymienionych rynkach zgodny jest ze strategig przyjeta
przez grupe ekspertow z branzy pétprzewodnikowej (ze Standw Zjednoczonych, Europy, Japonii, Chin, Korei Potudniowej
oraz Tajwanu) w zestawie dokumentéw Miedzynarodowej Mapy Technologicznej dla Pdétprzewodnikéw
(NTRS, ang. National Technology Roadmap for Semiconductors), ktore zaktadajg wiekszg integracje poszczegdlnych
uktadéw elektronicznych w jeden ukfad scalony. Zatozenie Spétki polegajace na unikalnosci opisanego rozwigzania
zwigzanego z precyzyjng depozycjg materiatu o wysokim stezeniu potwierdzone zostato kilkoma nowymi watkami
technologiczno-biznesowymi, rozpoczetymi z dziatajgcymi na tych rynkach podmiotami, jak réwniez rozpoczeta
wspoétpracg z renomowanym miedzynarodowym instytutem badawczym Fraunhofer ISE (Institute for Solar Energy
Systems).
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24 Pozostate wydarzenia

2.4.1  Prof. Herbert Wirth powotany do Rady Nadzorczej:

9 stycznia 2020 roku akcjonariusze XTPL powotali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha,
m.in. bytego Prezesa KGHM Polska Miedz S.A. Prof. Wirth dysponuje znaczgcym doswiadczeniem
w zakresie rozwoju firm na rynkach globalnych oraz unikatowymi kompetencjami i siecig kontaktéw,
ktore strategicznie wzmocnia dziatania biznesowe Spofki.

2.4.2  Podpisanie umowy o ewaluacje technologii dla OSRAM:

21 stycznia 2020 roku Spodtka poinformowata o podpisaniu umowy o ewaluacje z OSRAM Opto
Semiconductors Gmbh - spétki zaleznej OSRAM - globalnego koncernu z branzy oswietleniowej z siedzibg
w Monachium w Niemczech. Realizacja umowy ma na celu potwierdzenie parametrow technologii
rozwijanej i komercjalizowanej przez XTPL oraz ocene mozliwosci zaimplementowania jej do procesu
wytwarzania nowej generacji produktéw partnera.

2.4.3  Rekomendacja MainFirst Bank AG:

W lutym 2020 roku niemiecki MainFirst Bank AG z Grupy Stifel wydat rekomendacje ,KUPUJ”
w odniesieniu do akcji XTPL. Grupa Stifel jest szczegdlnie silna, jesli chodzi o wspdtprace z inwestorami
z obszaru technologii z wielu krajow, w tym ze Standw Zjednoczonych. W Europie MainFirst obstuguje
okoto 700 firm. XTPL jest pierwsza spdtka z Polski i regionu Europy Srodkowo-Wschodniej, na temat ktérej
broker opublikowat analize.

2.4.4  Podpisanie umowy o ewaluacje technologii z Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd:

28 lutego XTPL S.A. oraz Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd z siedzibg w Chinach podpisaty umowe
TEA (Technology Evaluation Agreement). Celem pierwszego etapu wspoétpracy — Proof of concept
— jest potwierdzenie parametrow komercjalizowanej przez XTPL technologii oraz ocena mozliwosci
zaimplementowania jej do proceséw produkcyjnych chinskiego partnera. Cowin jest dostawcg urzadzen
do produkcji wyswietlaczy dla czotowych chinskich graczy z tego sektora, takich jak BOE (lider globalnego
rynku produkcji wyswietlaczy, z ktérym XTPL prowadzi niezalezny projekt Proof of concept),
CSOT (producent wyswietlaczy z siedzibg w Chinach wytwarzajgcy panele LCD i rozwijajgcy technologie
OLED) czy Tianma (globalny producent wyswietlaczy dziatajgcy od ponad trzech dekad, wytwarzajacy
nowoczesne wyswietlacze LCD i nowe linie wyswietlaczy wykorzystujgce technologie AMOLED).

2.4.5 Dual listing na gietdzie we Frankfurcie:

6 marca 2020 roku Gietda Papieréw Wartosciowych we Frankfurcie wyrazita zgode na wprowadzenie
do obrotu akcji XTPL w segmencie ,,Quotation Board” — czesci rynku ,Open Market”. Spoétka nie poniosta
zadnych kosztow zwigzanych z tg operacjg, gdyz wprowadzenie jej akcji do obrotu byto wynikiem
niezaleznych od Spotki dziatan jednej z niemieckich instytucji, odpowiadajgcej za proces handlu akcjami
danej spdtki na niemieckiej gietdzie (tzw. Spezialist). W tym przypadku jest to Baader Bank AG.
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Akcje XTPL sg notowane na zasadzie dual listing - rynkiem podstawowym Spétki pozostaje Gietda
Papieréow Wartosciowych w Warszawie.

2.4.6  Nowe wnioski patentowe:

Spotka sukcesywnie zwieksza swojg przewage konkurencyjng zgtaszajac kolejne wnioski patentowe.
W Okresie Sprawozdawczym zostato ztozonych 6 wnioskdw patentowych (opisanych w pkt 2.2). W
sierpniu 2020 roku zostat ztozony kolejny wniosek patentowy dotyczgcy druku struktur o wysokiej
rozdzielczoéci na skomplikowanych podtozach, typowych dla nowoczesnych przyrzadow
mikroelektronicznych, np. organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). W szczegdlnosci to
zgtoszenie opisuje rozwigzanie umozliwiajgce druk na nieréwnych powierzchniach, w tym tzw.
"schodkach".

G
C%D 7/16/2020 HV curr det magms HFW tit WD 400 um
e

8:39:26 AM 2.00 kV 0.10 nA ETD 200 x 1.04 mm 52.0 ° 4.3 mm Nanores

2.4.7  Testowanie tuszy XTPL do réinych metod druku oraz uruchomienie strony internetowej z ofertg
nanotuszy:

Kierujac sie zainteresowaniem nanotuszami XTPL, chronionymi przez zgtoszenia patentowe, podjeta
zostata decyzja o stworzeniu na stronie internetowej Emitenta specjalnej sekgji, ktéra prezentuje zalety
naszych atramentéw wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi. Tusze przewodzgce XTPL oparte
na nanoczastkach srebra sg przedmiotem zainteresowania producentéw z kilku sektoréw przemystu oraz
przedstawicieli sSrodowiska naukowego ze wzgledu na ich innowacyjne wtasciwosci fizykochemiczne. Lista
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dostepnych tuszy przewodzacych wraz z informacjami na temat ich unikalnych wtasciwosci dostepna jest
pod adresem xtpl.com/pl/nanotusze/.

Spdétka prowadzi obecnie wspétprace z jednostkami B+R w Europie w celu weryfikacji kompatybilnosci
i atrakcyjnosci stosowania tuszy XTPL w pozostatych metodach druku takich jak: ink-jet, LIFT (Laser
Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet, druk elektro-hydro-dynamiczny (EHD) oraz precyzyjny
dispensing. Na dzi$ Spoétka otrzymata wstepne pozytywne opinie i uwagi dot. dwdch wymienionych metod
druku. Warto wspomnie¢, iz jedna z formulacji tuszu XTPL bedzie testowana do zastosowan w przemysle
fotowoltaicznym, do wytwarzania metalizacji w fotowoltaicznych ogniwach stonecznych

2.4.8  Osiagniecie kolejnych kamieni milowych w rozwoju technologii:

XTPL w dalszym ciggu przywigzuje bardzo duzg wartos¢ do rozwoju autorskiej technologii UPD.
W drugim kwartale osiggnieto bardzo istotne kamienie milowe. Pierwszym jest powtarzalny druk linii o
szeroko$ci ponizej 2 um, niezaleznie od materiatu na ktorym proces jest wykonywany (druk na
materiatach hydrofobowych i hydrofilowych). Sukces ten ma szczegdlne znaczenie w naprawie defektow
w wysokorozdzielczych wyswietlaczach nowej generacji, w ktérych poza wymogiem druku bardzo
waskich struktur, linia przewodzgca moze ,przechodzi¢” przez rézne materiaty podtoza, co oznacza,
ze niezaleznie od materiatu powinna zachowad te same wymiary geometryczne.

Drugim osiggnietym technologicznym kamieniem milowym jest wydtuzenie czasu zycia wymiennej dyszy
do ponad 2 tygodni. Ten element gtowicy drukujgcej docelowo jest tatwo wymienialny przez operatora
urzadzenia.

Kolejnym przetomowym wynikiem technologicznym osiggnietym przez zespét B+R w XTPL jest
zademonstrowanie mozliwosci druku precyzyjnych struktur przewodzacych, ktére skutecznie pokrywaja
wysoki stopien / schodek w topografii podtoza, az do 150 mikrometréw wysokosci.

2.49  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 8 czerwca 2020 roku:
W dniu 8 czerwca 2020 roku odbyto sie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas
Zgromadzenia podjeto uchwaty dotyczgcych emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje. Szczegdty
dotyczgce Walnego Zgromadzenia i emisji znajdujg sie w raportach biezacych ESPI nr 12/2020, 13/2020
oraz 17/2020.

2.4.10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 roku:
W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyto sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas ktérego
m.in. zatwierdzono sprawozdania finansowe i z dziatalnosci oraz powotano Rade Nadzorczg nowej

kadencji. Szczegdty znajdujg sie raporcie biezgcym ESPI nr 15/2020 oraz 23/2020

2.4.11 Beata Turlejska powotana do Rady Nadzorczej:
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30 czerwca 2020 roku akcjonariusze XTPL powotali do Rady Nadzorczej Beate Turlejska.
Pani Beata Turlejska jest Partnerem Zarzgdzajagcym w Funduszu Leonarto i odpowiada za zarzadzanie
portfelem inwestycyjnym funduszu, ktory inwestuje w spotki technologiczne.

2.4.12 Jacek Olszanski powotany do Zarzadu:

30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza XTPL powotata Zarzad nowej kadencji. Poza Filipem Granek,
ktoremu powierzono funkcje Prezesa Zarzadu do Zarzgdu powotano réwniez Jacka Olszaniskiego, ktéremu
powierzono funkcje Cztonka Zarzadu. Jacek Olszanski zwigzany jest z XTPL S.A. od pazdziernika 2018 roku
i petnit dotychczas funkcje kierownika finansowego. Jacek Olszanski jest praktykiem w obszarze finanséw
i controllingu w grupach kapitatowych, z dwudziestoletnim doswiadczeniem. W przesztosci zwigzany m.in.
z KGHM Polska Miedz S.A. oraz Grupg Selena, gdzie petnit szereg funkcji menedzerskich. Jacek Olszanski
w przesztosci zasiadat w Radach Nadzorczych oraz Komitetach Audytu spodtek réznych branz, w tym spotek
notowanych na Gietdzie Papieréw Wartosciowych w Warszawie.

2.4.13 Przeprowadzenie emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje:

W czerwcu i lipcu 2020 roku Spotka przeprowadzita emisje akcji serii T oraz obligacji zamiennych na akcje
Spotki (decyzja o rozpoczeciu dziatan zmierzajgcych do pozyskania finansowania poprzez emisje akcji
i obligacji zamiennych zostata zakomunikowana w dniu 11 maja 2020 roku w raporcie biezgcym ESPI
nr 12/2020). Ogdlnie z emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje Spétka pozyskata 12.849.952 zt,
w tym 3.599.952 zt w zwigzku z emisjg obligacji zamiennych na akcje. Zakonczenie subskrypcji akcji serii
T miato miejsce w dniu 23 czerwca 2020 roku (zgodnie z raportem biezgcym ESPI nr 20/2020), natomiast
emisja obligacji zamiennych na akcje miata miejsce w dniu 30 lipca 2020 roku (zgodnie z raportem
biezacym ESPI nr 29/2020). Srodki z emisji akcji i obligacji zamiennych zostana przeznaczone na rozwdj
prac R&D, kontynuacje procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie wtasnosci
intelektualnej. XTPL ma zabezpieczone $rodki na dziatalnos¢ badawczo-rozwojowg do poczgtku 2022
roku. Obligacje zamienne na akcje nie bedg wprowadzane do obrotu zorganizowanego. Natomiast akcje
serii T zostaty dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

2.4.14 Prezentowanie technologii XTPL na miedzynarodowych wydarzeniach branzowych

Sytuacja na $wiecie zwigzana z pandemig koronawirusa wptyneta nie tylko na wewnetrzny system pracy,
ale takze na aktywnosci poza organizacjg. Zaplanowane na pierwszg potowe roku wydarzenia, w ktérych
XTPL miato wzig¢ czynny udziat zostaty przesuniete lub odwotane. Z uwagi na obecnie panujace
obostrzenia i ograniczenia logistyczne Spotka podjeta decyzje o przetozeniu udziatu w konferencji Display
Week 2020, ktére miato mie¢ miejsce w USA, na edycje w 2021 roku. Display Week to najwazniejsze
wydarzenie dedykowane producentom wyswietlaczy, ktérego wysokg range potwierdzajg takie firmy jak
LG Display, BOE czy VISIONOX, ktére co roku prezentujg sie na konferencji.
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Po dacie bilansowej Spotka wrzieta udziat w miedzynarodowym sympozjum o tematyce elastycznej
elektroniki organicznej: NANOTEXNOLOGY 2020. XTPL reprezentowat dr Piotr Kowalczewski - Kierownik
Laboratorium Symulacji Numerycznych. Jego prezentacja zatytutowana byta "Ultraprecyzyjna technologia
osadzania do drukowania w wysokiej rozdzielczosci wysoce przezroczystych elektrod w diodach OLED”.
Kolejnym wydarzeniem, w ktérym Spodtka wzieta udziat, byta konferencja Nanolnnovation. Na wydarzeniu
XTPL ponownie reprezentowat dr Piotr Kowalczewski, ktérego prezentacja nosita tytut ,Technologia
ultraprecyzyjnej depozycji umozliwiajgca wysokg rozdzielczos¢ druku nanomateriatow”. Konferencja
Nanolnnovation 2020 jest najwazniejszy miedzynarodowym wydarzeniem we Wtoszech poswieconym
nanotechnologii, na ktérym obecni sg przedstawiciele swiata nauki i innowacyjnego przemystu.

W lipcu 2020 roku odbyta sie wirtualna konferencja Eureka GlobalStars na ktorej Spotka zaprezentowata
najwazniejsze informacje o dziatalnosci. Podczas wydarzenia spotki miaty mozliwosé nawigzac kontakt z
potencjalnymi partnerami do wspdtpracy miedzynarodowej w przysztosci.

Emitent w najblizszym czasie planuje udziat w kolejnych wydarzeniach branzowych. 6 pazdziernika
odbedzie sie The Metallization & Interconnection Workshop, na ktéorym XTPL zaprezentuje swojg
technologie. Jest to kolejna edycja wydarzenia poswieconego nowym technologiom stosowanym w
wytwarzaniu kontaktow i potgczen przewodzacych w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych. Spotke
reprezentowac bedzie dr Filip Granek, Prezes Zarzadu.

Przygotowane przez zespot R&D XTPL wyniki, na podstawie ktérych Spodtka zgtosita chec¢ udziatu w
wydarzeniu International Display Workshops, zostaty zaakceptowane przez organizatoréw, dzieki czemu
Emitent wygtosi prezentacje na IDW’20. Konferencja odbedzie sie 9-11 grudnia 2020 roku. Spotke
reprezentowac bedzie dr Aneta Wiatrowska, Dyrektor Technologii XTPL. Jest to jedno z najistotniejszych
wydarzen na Swiecie, poswieconych projektowaniu i wytwarzaniu wyswietlaczy nowej generacji.
Konferencja sktada sie z kilkunastu sesji tematycznych, obejmujacych takie tematy, jak mikrodiody
elektroluminescencyjne  (uLED),wyswietlacze bazujagce na kropkach kwantowych, czy tez
cienkowarstwowe tranzystory (TFT) oraz mikrosystemy elektromechaniczne (MEMS) dla zastosowan w
nowoczesnych wyswietlaczach. Ze wzgledu na te tematyke, jest to doskonata platforma do
zaprezentowania mozliwosci technologii XTPL czotowym przedstawicielom Swiata nauki i przemystu,
zajmujgcych sie szeroko pojetg technologig wyswietlaczy.

2.4.15 Prezentowanie Spotki XTPL na miedzynarodowych wydarzeniach inwestorskich

Pomimo ograniczen zwigzanych z pandemia koronawirusa, Spdtka bierze czynny udziat w wydarzeniach
inwestorskich. Biorgc pod uwage fakt, ze wiekszo$¢ wydarzen zostata odwotana lub przetozona na inny
termin, Zarzad XTPL postawit na komunikacje z inwestorami w formie wideokonferencji.

Po publikacji wynikow za pierwszy kwartat 2020 roku odbyty sie dwie wideokonferencje wynikowe. 3
czerwca w jezyku angielskim oraz 4 czerwca w jezyku polskim. Konferencje podzielone zostaty na dwie
czesci: prezentacja o firmie na podstawie prezentacji wynikowej Q1 oraz sesja Q&A. Oba wydarzenia
cieszyly sie popularnoscig wsréd inwestordw, ktérzy aktywnie zadawali pytania.

Kolejnym wydarzeniem, ktdre w catosci odbyto sie w formie online byta konferencja Polish Capital Market
Days, 22 czerwca 2020 roku. Konferencja miata charakter serii spotkan online (webinariow) z
przedstawicielami firm dziatajgcych w branzach takich jak gaming, IT czy nowe technologie. Wydarzenie
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skierowane byto do zagranicznych i polskich inwestoréw oraz przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, VC,
PE i domdéw maklerskich.

W pierwszym potroczu 2020 roku odbyta sie jeszcze jedna wideokonferencja dla inwestoréw, w ktorej
Spotka wzieta udziat. GPW Innovation Day miato miejsce 23 czerwca 2020 roku. Podczas spotkania Spotka
przedstawita najwazniejsze informacje o swojej dziatalnosci szerokiemu gronu inwestorow.

Po dacie bilansowej XTPL wzieto udziat w wydarzeniu Equity Forum Fall Conference, jednej z najwiekszych
konferencji poswieconych rynkowi kapitatowemu w Niemczech, ktéra oferowata mozliwos¢ zaangazowania
sie w dialog na temat wydarzen rynkowych, innowacji i przysztych trenddw.

Kolejnym spotkaniem w formie online byta kolejna edycja konferencji GPW Innovation Day 22 wrze$nia
2020 roku, na ktorej inwestorzy mieli okazje spotkac sie z innowacyjnymi Spétkami notowanymi na GPW,
w tym z XTPL.

Spotka stara sie dostosowa¢ do nowej rzeczywistosci i planuje organizacje kolejnych wydarzen dla
inwestorow w formie online. Starania te zostaty docenione przez Stowarzyszenie Emitentow Gietdowych
nagrodg Ztota Strona Emitenta w kwalifikacji “najlepszy serwis IR” w kategorii “spotki mate”. Dla Emitenta
istotne sg trwate i przejrzyste kontakty z inwestorami, dlatego po publikacji raportu za pierwsze potrocze,
Zarzad XTPL planuje wideokonferencje wynikowe w jezyku polskim 28 wrzesnia 2020 roku oraz w jezyku
angielskim 29 wrzesnia 2020 roku.
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2.5 Zdarzenia po dniu bilansowym

2.5.1  Przeprowadzenie emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje:

30 lipca 2020 roku (raport biezacy ESPI nr 29/2020) XTPL zakomunikowato przeprowadzenie emisji
obligacji imiennych serii A.

W zwigzku z uchwatg nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A. z dnia 8
czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego
podwyzszenia kapitatu zaktadowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy w
catosci prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii U, Zarzad XTPL S.A. 30 lipca
2020 roku podjat uchwate o dokonaniu przydziatu 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na
akcje serii U Spotki o wartosci nominalnej 74 zt PLN kazda obligacja, o fgcznej wartosci nominalnej
3.599.952 zt. Obligacje zostaty wyemitowane po cenie emisyjnej réwnej ich wartosci nominalne;j tj.
po 74 zt za jedng obligacje. Obligacje podlegajg wykupowi w dniu 30 lipca 2022 r. Oprocentowanie
Obligacji jest state i wynosi 2% (dwa procent) w skali roku, liczone od wartosci nominalnej Obligacji
poczawszy od dnia przydziatu (z wytgczeniem tego dnia) do dnia wykupu albo dnia
przedterminowego wykupu (facznie z tym dniem) i bedzie wyptacone w jednym z tych dni. Zamiana
Obligacji na akcje serii U Emitenta bedzie odbywac sie wedtug zasady, ze na kazda jedng Obligacje
przypadac bedzie jedna akcja serii U, a cena zamiany bedzie réwna wartosci nominalnej jednej
Obligacji. Obligatariusz ma prawo zgda¢ zamiany Obligacji na akcje serii U nie wczesniej niz na 1
(jeden) miesigc przed dniem wykupu i nie pdzniej niz na 11 (jedenascie) dni roboczych przed dniem
wykupu. Emitentowi nie przystuguje prawo do wykupu wszystkich albo czesci Obligacji przed dniem
wykupu. Obligacje nie bedg przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu.

2.5.2  Rozwdj oraz komercjalizacja demonstratora technologii XTPL UPD

W drugim kwartale i po drugim kwartale prowadzono intensywne dziatania zwigzane z rozwojem
demonstratora technologii XTPL (drukarka B+R) Jednoczesnie prowadzone sg prace nad sprzedazg
demonstratora technologii. Dostarczenie tego typu systemu drukujgcego do czotowych instytutow
naukowych pozwoli na wygenerowanie znacznie wiekszej popularnosci nowatorskiej metody
opracowanej przez XTPL, co docelowo ma wptyngc¢ na poszerzenie docelowych pdl aplikacyjnych
oraz doprowadzi¢ do wprowadzenia technologii UPD w przemysle. Obecnie prowadzonych jest
kilkanascie rozmow z potencjalnymi klientami urzadzenia laboratoryjnego w tym jedna na bardzo
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wysokim stopniu zaawansowania. XTPL oczekuje rozpoczac realizacje pierwszych zlecen do konca
biezgcego roku.

2.5.3  Potencjalna integracja technologii XTPL UPD w urzadzeniach producentéw zaawansowanych urzgdzen
drukujgcych

Cztery podmioty z regionu EMEA bedace producentami drukarek do pilotazowych oraz
matoseryjnych produkcji zaawansowanej elektroniki nawigzaty kontakt XTPL w celu rozpoznania
mozliwosci integrowania technologii XTPL w tychze urzadzeniach. Potencjalna sprzedaz
kompletnego modutu drukujgcego, obstugujgcego technologie XTPL UPD, a pdzniej dostarczanie
materiatow eksploatacyjnych jest atrakcyjne dla Spotki. Zwiekszenie rdéznorodnosci urzadzen na
rynku pozwoli na dotarcie do wiekszej ilosci klientdw oraz otwarcie sie na nowe rynki. Ze wzgledu
na zroznicowanie rynkow docelowych poszczegdlnych partneréw nie wyklucza sie zawarcia umowy
z kazdym z nich z osobna.

2.5.4  Fundusze inwestycyjne zarzadzane przez Rockbridge TFI S.A. wérdd znacznych akcjonariuszy XTPL

W dniu 31 sierpnia 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 35/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w
trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Rockbridge TFI S.A., zgodnie z ktérym fundusze
inwestycyjne zarzgdzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadajg ponad 5% akcji Emitenta.

2.5.5  MainFirst Bank AG wydat rekomendacje ,,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 210 zt za akcje

W dniu 3 wrzesnia 2020 roku Emitent w formie artykutu poinformowat, ze Niemiecki MainFirst Bank
AG z grupy Stifel utrzymat rekomendacje ,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 210 zt za akcje. XTPL to
pierwsza polska spotka analizowana przez MainFirst. Dodatkowo MainFirst ocenit, ze pierwsze
wymierne efekty w procesie komercjalizacji XTPL sg juz widoczne.
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2.6 Czynniki mogace mie¢ wptyw na wyniki w kolejnych kwartatach

W zwigzku z rozpoczetym procesem sprzedazy nanotuszéw przewodzgcych Spotka przewiduje realizacje kolejnych zlecen
do nowych klientéw. Wyniki zastosowania produktu w innych metodach depozycji mogg przyczynic¢ sie do zwiekszenia
zainteresowania produktem wsrdd innych uzytkownikow podobnych urzadzen. Ogdlnoswiatowy kryzys zwigzany
z pandemig COVID-19 czesciowo ograniczyt réwniez dostep do laboratoriow w instytutach badawczych oraz na
uniwersytetach u obecnych i potencjalnych klientéw. Szczegdlnie w przypadku partneréw Spodtki zauwazalne sa
ograniczenia zwigzane z pandemig w przypadku partneréw z USA. Panujaca sytuacja moze spowodowaé zmniejszenie
zapotrzebowania na tego typu materiaty eksploatacyjne oraz opdznienie otrzymania wynikéw, ktére mogtyby postuzy¢
do wygenerowania kolejnej sprzedazy. Z drugiej strony potencjalni klienci, chetnie prowadzg dialog ze Spdétka majac na
uwadze przygotowywanie i planowanie nowych prac rozwojowych i innowacyjnych produktéw kolejnych generaciji.

Spotka opracowuje plan wprowadzenia w kolejnych kwartatach na rynek demonstratora technologii UPD w postaci
laboratoryjnego urzadzenia drukujgcego dedykowanego dla akademickich i korporacyjnych dziatow B+R. W zwigzku
z tym spodziewany jest wzrost przychoddw Spotki, ktérych zrédtem bedzie nie tylko samo urzadzenie, ale réowniez
materiaty eksploatacyjne takie jak dedykowany nanotusz przewodzacy czy opracowane przez Spétke wymienne dysze i
kartridze. Wprowadzenie na rynek urzadzenia bedacego demonstratorem technologii dostarczanej przez XTPL ma
doprowadzi¢ do zwiekszenia zainteresowania catego rynku elektroniki drukowanej, otwierajgc potencjat na partnerstwa
strategiczne w nowych obszarach aplikacyjnych.

W kolejnych kwartatach przewidywana jest réwniez kontynuacja trwajgcych prac oraz rozméw z przedstawicielami
sektoréw takich jak wyswietlacze, zaawansowane elementy oswietleniowe, czy inteligentne szkto, majgcych docelowo
doprowadzi¢ do podpisania uméw licencyjnych lub partnerskich (np. typu joint venture) na rozwdj i komercjalizacje
technologii UPD do zastosowania na liniach produkcyjnych.

Od momentu ogtoszenia pandemii koronawirusa mineto okoto pét roku. W tym czasie pracownicy XTPL musieli odnalez¢
sie ' w nowej rzeczywistosci, zachowujgc ciggtos¢ pracy. Spoétka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej.
Zespot XTPL ma zapewnione laptopy oraz telefony stuzbowe z dostepem do internetu, a dzieki pracy z aplikacjami GSuite
bezproblemowo mogg kontynuowaé wykonywanie pracy w trybie home office. Dotychczas wykorzystywane narzedzia
do pracy zespotowej stosowane sg takze w tym wyjgtkowym czasie, aby praca byta efektywnie wykonywana.
Prace technologiczne sg kontynuowane w siedzibie Spétki z zachowaniem wszystkich norm ogtoszonych przez instytucje
panstwowe. Cze$¢ pracownikéw technologicznych zaangazowana jest w tworzenie kolejnych wnioskdw dotacyjnych
oraz wnioskow patentowych, w zwigzku z czym réwniez cze$ciowo pracujg zdalnie. Ponadto Zarzad Spétki wdrozyt
procedure testowania na obecnos¢ wirusa kazdego pracownika wracajgcego z podrozy stuzbowej badz wypoczynkowej.
Do chwili uzyskania wyniku kazdy pracownik poddawany testowi pracuje w trybie home office.

Reagujac na wzrost ryzyka na globalnych rynkach, wywotany pandemia, Zarzad Spotki podjat dziatania zmierzajgce do
ograniczenia kosztow operacyjnych. W efekcie Sredniomiesieczna wartos¢ wydatkow w | potroczu 2020 wyniosta 682 tys.
zt, w poréwnaniu do 897 tys. zt w analogicznym okresie roku ubiegtego.

Wszelkie kontakty oraz spotkania biznesowe z partnerami odbywajg sie co do zasady w formie telekonferencji. Dziatania
zaplanowane sg kontynuowane i przebiegajg zgodnie z planem. Dziaty technologiczny i biznesowy prowadzg
rownoczesnie intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych klientéw.

Podsumowujgc: do tej pory wspdtpraca wewnatrz firmy oraz z partnerami odbywa sie bez wiekszych zaktocen. Warto
podkresli¢, ze model biznesowy XTPL nie opiera sie na dziatalnosci w sektorach najbardziej narazonych na negatywne
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skutki epidemii i globalnego kryzysu. Spdtka na biezgco monitoruje sytuacje i jest w ciggtym kontakcie ze swoimi
partnerami.
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2.7 Opis dziatalnosci i podstawowe produkty

W marcu 2020 roku Spétka zrealizowata pierwsze transakcje sprzedazy nanotuszu opartego na nanoczgstkach srebra.
Nanotusz jest jednym z kluczowych elementdéw technologii Spétki, chronionych miedzynarodowymi zgtoszeniami
patentowymi. Pierwsze dostawy zostaty zrealizowane dla partnerdow dziatajgcych w pierwszym komercjalizowanym przez
XTPL polu aplikacyjnym tj. w sektorze wyswietlaczy. Sprzedaz nanotuszu potwierdzita znaczace zainteresowanie
partnerow technologia spotki i stanowita otwarcie dalszych szans komercyjnych.

Spotka dostosowuje tusz przewodzgcy do wymagan poszczegdlnych metod depozycji, z ktorych jednym z najistotniejszych
jest dopuszczalny zakres lepkosci tuszu akceptowalny dla danej technologii. Oferowany produkt spotkat sie z
zainteresowaniem ze wzgledu na jego unikalne parametry, jak réwniez dbatos¢ o jak najwyzszg jakosc i powtarzalnosc.

Bardzo maty - w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar nanoczasteczek srebra oraz ich wysoka stabilnos¢, a takze wysoka
konduktancja po procesie spiekania sprawiajg, ze jest to produkt atrakcyjny dla trwajgcych projektéw rozwojowych z
dziedzinie elektroniki drukowanej.

Na przetomie kwartatéw pierwszego i drugiego 2020 roku rozpoczeto réwniez proces sprzedazy dla osrodkow
naukowych, kontaktujgc sie bezposrednio z osobami publikujgcymi artykuty naukowe w dziedzinach, w ktérych
zainteresowanie przewodzgcym tuszem moze by¢ znaczgce. W rezultacie tych dziatarn otwartych zostato kilkanascie
rozmow, z ktorych rozpoczeto realizacje kolejnych zlecen. W drugim kwartale 2020 roku uruchomiona zostata strona
internetowa xtpl.com/pl/nanotusze/ na ktérej prezentowana jest oferta tuszy przewodzacych dostosowanych do

wybranych metod druku. Obecnie trwajg prace z wiodgcymi osrodkami naukowymi w Europie majgce na celu
dostosowanie produktu do kolejnych typdw urzadzen drukujgcych w celu rozszerzenia oferty jak rowniez
zagwarantowania najwyzszej jakosci oraz konkurencyjnych parametréw produktu.

W Okresie Sprawozdawczym Spodtka rozpoczeta rowniez zaawansowane prace nad stworzeniem demonstratora
technologii wykorzystujgcego technologie UPD do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz prototypowania, a
takze potencjalnie do matej skali produkcyjnej. W kolejnych kwartatach planowane jest osiggniecie dojrzatosci
komercyjnej produktu oraz pierwsza sprzedaz tego urzadzenia. Jednoczesnie w wyniku zbudowanych partnerskich relacji
biznesowych, lista pierwszych odbiorcow produktu, ktérzy poprzez swoje uwagi z uzytkowania wptyng na ulepszenie
finalnego produktu, zostata wstepnie zdefiniowana.

Spotka  w dalszym ciggu koncentruje sie na komercjalizacji technologii w kilku polach aplikacyjnych.
Pierwszym sg wyswietlacze - tu XTPL zamierza zaoferowac w pierwszej kolejnosci technologie naprawy defektow struktur
przewodzgcych odpowiedzialnych miedzy innymi za wystepowanie tzw. martwych pikseli powstajgcych w wyswietlaczach
jeszcze na etapie produkcji, szczegdlnie w matrycach wysokorozdzielczych. W kolejnych krokach Spodtka planuje
dostarczy¢ tej branzy rozwigzania umozliwiajgce znaczace podniesienie rozdzielczosci nowej klasy wyswietlaczy,
nawet na gietkich podtozach.

Drugim polem aplikacyjnym, w ktérym Spdtka udowodnita unikalno$é swojej technologii, jest FHE (ang. Flexible Hybrid
Electronics). Ten nowy, silnie rozwijajgcy sie obszar rynku elektronicznego wprowadza zastosowanie “sztywnych”
elementow elektronicznych na podtozach gietkich. Stosowane uktady scalone nie mogg jednak zosta¢ potgczone
elektrycznie z gietkim podtozem za pomoca stosowanych powszechnie cienkich drucikow (ang. Wire Bonding), poniewaz
potaczenie to bytoby zbyt podatne na uszkodzenia mechaniczne. Technologia XTPL pozwoli na zastgpienie tego
rozwigzania w produktach nalezgcych do obszaru FHE. Ze wzgledu na zdolnos$¢ wydrukowania niewielkiej, ponizej 2 um
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szerokosci $ciezki przewodzgcej, zachowana zostanie odpornos¢ na wielokrotne zginanie oraz przyniesie mozliwosé
dalszej miniaturyzacji “opakowania” uktadu scalonego.

Kolejnym potencjalnym polem aplikacyjnym dla XTPL jest rynek inteligentnego szkta (ang. smart glass).
Jest to szkto zmieniajgce swojg przejrzystos¢ pod wptywem napiecia elektrycznego. XTPL zamierza rozwingc¢ dla tego
sektora rozwigzanie, ktére umozliwi znaczne skrdcenie czasu konwersji ze szkta przejrzystego na nieprzezroczyste,
co pozwoli na znaczng poprawe cech uzytkowych tego typu produktow, a takze moze otworzy¢ dla tej branzy nowe,
nieobstugiwane dotychczas segmenty rynkowe.

W dalszej perspektywie XTPL zamierza rozwija¢ swoje rozwigzanie dla kolejnych segmentéw rynku. Technologia Spdtki
moze zosta¢ wdrozona w branzy potprzewodnikéw jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii,
a takze m.in. ufatwi¢ produkcje innowacyjnych zabezpieczer antypodrébkowych, zaawansowanych ptytek PCB,
funkcjonalnych i efektywnych (bio)sensordow czy paneli fotowoltaicznych o zwiekszonej wydajnosci.

s 7/7/2020 HV  curr  det magH HFW  tit WD 200 pm
3 2:53:28 PM 2.00 kV 0.10 nA ETD 350 x 592 um 52.0° 3.7 mm Nanores
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2.8 Model biznesowy

XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatéw  UPD,
ktorg rozwija i komercjalizuje w sposdb dedykowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowaé wybrany
model:

LICENC/JONOWANIE:

Spétka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktére licencjonuje
partnerowi, tworzgcemu na jej bazie urzadzenia umozliwiajgce zastosowanie technologii w przemysle. Przychodem Spotki
w tym przypadku sg optaty licencyjne bazujgce na sprzedazy urzadzen, w ktérych wdrozono opracowang technologie.

PARTNERSTWO STRATEGICZNE:

Spotka opracowuje dedykowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je
we wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktérym zawiera umowe np. typu joint venture. W takim przypadku zadania
komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partnerdow zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjatem. Spoétka uczestniczy
w takim przypadku w zyskach ze wspdlnego przedsiewziecia.

Dodatkowo XTPL rozpoczeto bezposrednia sprzedaz autorskich produktdw powstajgcych na terenie Spotki:

TUSZ PRZEWODZACY:

Spotka w ostatnich latach swojej dziatalnosci opracowata unikalng formulacje tuszu przewodzgcego z myslg o osiggnieciu
jak najlepszych parametréw wydruku technologia UPD. Poczawszy od pierwszego poétrocza 2020 roku,
w ktorym tusz bazujgcy na nanoczgstkach srebra osiggnat petng dojrzatos¢ produktowsa, XTPL rozpoczeto oferowanie
tego materiatu rowniez do klientow stosujgcych inne metody addytywne w swojej pracy. Rozpoczecie sprzedazy
tego produktu, poza wprowadzeniem nowego zrédta przychodu, pozwoli na lepszg eksploracje rynku oraz poznanie
nowych obszardw aplikacyjnych atrakcyjnych dla autorskiej technologii Spofki.

DEMONSTRATOR TECHNOLOGII UPD:

Wraz z poczatkiem roku Spodtka rozpoczeta proces opracowywania demonstratora technologii UPD, do zastosowania
w prototypowaniu, pracach badawczo-rozwojowych oraz matej skali produkcyjnej. W kolejnych kwartatach planowane
jest dostarczenie urzadzen demonstracyjnych do zaufanych partnerdow biznesowych w celu ewaluacji produktu
oraz dalszego udoskonalenia do dojrzatosci produktowej. Wspodtpraca w tym obszarze bedzie miata charakter wzajemnej
wymiany doswiadczen i wiedzy, natomiast dostawa urzadzenia z zatozenia zrealizowana zostanie na zasadach
komercyjnych.

Optymalny model biznesowy jest wybierany przez Spoétke w zaleznosci od specyfiki pola aplikacyjnego, do ktérego kieruje
swojg oferte.
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29 Rynki docelowe

XTPL zamierza komercjalizowaé swojg technologie w wielu segmentach szeroko rozumianego rynku elektroniki
drukowanej. Wedtug danych IDTechEx wartos¢ Swiatowego rynku elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej
w 2019 roku to 37,1 mld USD. W 2030 roku prognozy wskazujg wzrost rynku do poziomu 74 mlid USD,
co daje CAGR w latach 2018-2029 na poziomie 6,5%.

Spoétka wybrata trzy pierwsze pola zastosowan do realizacji strategicznych partnerstw biznesowych komercjalizujgcych
technologie UPD:

Sektor wyswietlaczy (zastosowanie do naprawy zerwanych potgczern metalicznych w obszarze tranzystoréw
cienkowarstwowych):

Defekty struktur przewodzgcych (zerwanych potgczen metalicznych) sg powaznym wyzwaniem dla producentéow wielu
branz. Sg one m.in. jedng z przyczyn wystepowania tzw. martwych pikseli, szczegdlnie w matrycach wysokorozdzielczych
wyswietlaczy. Dostepne dzisiaj na rynku technologie naprawy tych struktur majg powazne ograniczenia,
sg skomplikowane i kosztowne. Technologia nanodruku XTPL umozliwi naprawe przerwanych struktur przewodzacych
juz na etapie produkcji, obnizajgc koszty, gwarantujgc precyzje i szybkos¢, jakich nie oferuje zadna z dotychczasowych
metod.

FHE:

Kolejnym nowym rynkiem bedgcym w centrum zainteresowanie spotki jest FHE. Swojg aktywno$¢ w tej dziedzinie
potwierdzity juz firmy takie jak Boeing, Lockheed Martin, Applied Materials oraz osrodki naukowe takie jak holenderski
Holst Centre, belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA powstata instytucja Next Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli
przemystu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworzgc wspdlnie najwiekszg agencje inwestujgcg w technologie FHE.
Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, rynek FHE w 2019 roku wyceniany byt na 95 milionéw USD,
jednakze juz w 2025 moze osiggngc¢ wartos¢ 235 miliondw dolarow. Technologia FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma
stac sie na tyle “wszechobecna”, ze jej wartos¢ wyniesie nawet 3 miliardy USD.

Sektor inteligentnego szkta (ang. smart glass):

Inteligentne szkto jest tak zaprojektowane by zmienia¢ przejrzystos¢ pod wptywem napiecia elektrycznego. Technologia
opracowana przez XTPL pozwala na bardzo precyzyjny druk na szkle ultracienkich, niewidocznych dla ludzkiego oka
struktur o wysokich parametrach przewodzenia. Gtéwna korzys¢ oczekiwana po ewentualnym wdrozeniu technologii
XTPL w proces produkcji dla tego sektora to szybsza konwersja szkta z przejrzystego na nieprzezroczyste i odwrotnie,
co pozwoli na znaczng poprawe cech uzytkowych produktow tego typu, a takze otworzy dla producentéw z tej branzy
nowe, nieobstugiwane dotychczas segmenty rynkowe. (np. motoryzacja).

Poza gtéwnymi rynkami docelowymi Spdétka planuje rozpoczgé komercjalizacje poprzez dostarczenie urzadzenia
laboratoryjnego zawierajgcego technologie UPD. Wedtug przeprowadzonych wewngtrz Spoétki analizy otoczenia
konkurencyjnego obecnie nie ma dostepnej komercyjnie technologii addytywnej oferujgcej parametry wydruku
poréwnywane z technologia UPD opracowang przez XTPL. Firmy bedgce w bliskim otoczeniu konkurencyjnym
zdefiniowane sg w rynku Elektroniki Drukowanej 3D. Rynek ten ma rozwija¢ sie dynamicznie w kolejnych latach
(prognozowany CAGR to 27.8% wedtug Business Wire) i w 2029 roku ma przekroczy¢ wartos¢ 2 mld USD
(wedtug IDTechEx).
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Istotnym elementem, ktory sprzyja rozwojowi rynku elektroniki jest wzrastajgca liczba nowych zastosowan elektroniki
drukowanej, elastycznej i organicznej w roznych dziedzinach. Docelowo Spodtka bedzie dazy¢ do tego, aby technologia
XTPL znalazta zastosowanie w wielu juz istniejgcych dziedzinach elektroniki drukowanej oraz - dzieki niespotykanej dotad
precyzji druku - umozliwita wdrozenie nowych sektorow w tej branzy. Celem Spotki jest taki rozwdj jej technologii,
aby byto mozliwe wykorzystanie jej do wytwarzania ztozonych i skomplikowanych urzadzer tanimi i skalowalnymi
metodami drukowania.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne to:

— rynek wyswietlaczy (poza wyzej wymienionym zastosowaniem do naprawy defektow spoétka planuje w kolejnych
krokach dostarczy¢ tej branzy rozwigzania umozliwiajgce znaczace podniesienie rozdzielczosci nowej klasy
wyswietlaczy, poprawiajac ich parametry wyjsciowe, nawet na gietkich podtozach);

— rynek pétprzewodnikéw;

— rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circut boards);

— rynek zabezpieczen antypodrébkowych;

— rynek biosensoréw;

— rynek ogniw fotowoltaicznych.
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2.10 Opis podstawowych zagrozen i ryzyk zwigzanych z pozostatymi miesigcami roku obrotowego

Gtownym zagrozeniem dla trwajacych i potencjalnie nowych proceséw komercjalizacyjnych jest obecna pandemia
COVID-19. Podmioty z ktorymi Spodtka prowadzi rozmowy dziatajg w trybach wyjatkowych, co moze negatywnie wptyngc
na szybkos¢ podejmowanych przez nie decyzji. W skrajnych sytuacjach potencjalnych klientéw oraz partneréw moze
dotkng¢ koniecznos¢ restrukturyzacji, zmiany strategii rozwojowej czy redukcja dziatéw firmy oraz zatrudnienia.
Negatywnym skutkiem dla XTPL moze by¢ wstrzymanie lub catkowite zamkniecie projektu, w ktérych uczestniczy.

W kolejnych miesigcach roku obrotowego istnieje réwniez ryzyko wstrzymania miedzynarodowego transportu
materiatow. Skutkiem moze by¢ wstrzymanie dostawy elementdéw konstrukcyjnych urzadzen rozwijanych i
produkowanych przez Spotke oraz ograniczenie dostepu do zwigzkéw chemicznych i surowcéw niezbednych do produkgji
tuszu przewodzgcego. Z drugiej strony wystgpienie takiego ryzyka moze utrudnic lub uniemozliwi¢ Spétce na wystanie do
klientow préobek, nanotuszu przewodzgcego czy urzadzen.

Najpowazniejszym ryzykiem moze okazac sie pojawienie ogniska wirusa wsrod pracownikéow XTPL. W tym wypadku, ze
wzgledu na specyfike pracy dziatow technologicznych Spotki, konieczne bedzie wstrzymanie prac ktérych nie mozna
wykonac w trybie zdalnym. W zwigzku z powyzszym Zarzad Spoétki wdrozyt procedure testowania na obecnos¢ wirusa
kazdego pracownika wracajgcego z podrdézy stuzbowej bgdz wypoczynkowej. Do chwili uzyskania wyniku kazdy pracownik
poddawany testowi pracuje w trybie home office.
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2.11 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma): XTPL Spodtka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 361898062

Sad rejestrowy: Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zaktadowy: 202 922,20 PLN wptacony w catosci
Numer telefonu: +48 71707 22 04
Adres internetowy: www.xtpl.com

E-mail: investors@xtpl.com

Jednostka Dominujgca posiada status spotki publicznej, ktorej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku na rynku
regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw WartoSciowych w Warszawie S.A. W zakresie
sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa stosuje zasady MSR/MSSF. Rok obrotowy Spétki trwa od 1 stycznia do
31 grudnia.

Zarzad:
Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Zarzad petnit obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

e Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
¢ Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

27 lutego 2020 roku Pan Maciej Adamczyk ztozyt rezygnacja z petnienia funkcji Cztonka Zarzadu ze skutkiem na dzien 27
lutego 2020 r.

30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza XTPL powotata Zarzad nowej kadencji. Poza Filipem Granek, ktéremu powierzono
funkcje Prezesa Zarzadu powotano réwniez Jacka Olszanskiego, ktéoremu powierzono funkcje Cztonka Zarzadu.

Rada Nadzorcza:
Na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu Rada Nadzorcza petnita obowigzki w nastepujgcym sktadzie:

¢ Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy Rady Nadzorczej - niezalezny Cztonek RN
¢ Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

¢ Beata Turlejska

e Prof. dr hab. Herbert Wirth - niezalezny Cztonek RN

e Piotr Lembas - niezalezny Cztonek RN

W dniu 9 stycznia 2020 roku Pan Sebastian Mtodzinski ztozyt rezygnacja z petnienia funkcji cztonka Rady Nadzorczej, a
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powotato Pana Prof. Herberta Wirtha do petnienia funkgc;ji
cztonka Rady Nadzorczej. W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyto sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
podczas ktorego m.in. powotano Rade Nadzorczg nowej kadencji. Nowym cztonkiem Rady zostata Pani Beata Turlejska,
Pani Beata Turlejska jest Partnerem Zarzadzajagcym w Funduszu Leonarto i odpowiada za zarzgdzanie portfelem
inwestycyjnym funduszu, ktéry inwestuje w spotki technologiczne.
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2.12 Grupa kapitatowa XTPL

2.12.1 Struktura grupy kapitatowej

Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Dzien Bilansowy oraz na Date Raportu jest nastepujgca:

XTPLS.A.
(Polska)

100 %

XTPL Inc.
(Delaware, USA)

Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spotce XTPL Inc.
z siedzibg w stanie Delaware w USA. Kapitat podstawowy XTPL Inc. ma warto$s¢ 5 tys. USD.
XTPL S.A. objeta 100% udziatéw po cenie nominalnej. Spétka XTPL Inc. konsolidowana jest metodg petna.

W okresie od poprzedniego raportu okresowego nie nastgpity zmiany w organizacji Grupy Kapitatowej.

2.12.2 Umowy, w wyniku ktérych mogg w przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy

W kwietniu 2019 roku akcjonariusze XTPL S.A. uchwalili program motywacyjny dla kluczowych
pracownikow i wspétpracownikdéw Grupy. W wyniku realizacji programu moze potencjalnie dojs¢ do
zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Na podstawie uchwaty w sprawie programu,
zostato dokonane warunkowe podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spotki z wytgczeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, o kwote nie wyzszg niz 18.262,20 zt poprzez emisje nie wiecej niz
182.622 akcji zwyktych na okaziciela serii R o wartosci nominalnej 0,10 PLN kazda. Akcje Serii R beda
mogty by¢ obejmowane przez posiadaczy imiennych warrantow subskrypcyjnych serii A emitowanych w
liczbie nie wyzszej niz 182.622 po cenie 165,84 PLN, na podstawie uchwaty w sprawie emisji warrantow
subskrypcyjnych serii A z wytgczeniem prawa poboru. Program motywacyjny obejmuje lata 2019-2021.
Uczestnicy programu bedg mieli prawo wykonania warrantéw nie pdzniej niz do dnia 23 kwietnia 2029
roku - po czym warranty wygasaja.

Niezaleznie w ramach opisanego programu motywacyjnego mogg zostac przydzielone uczestnikom akcje
XTPL serii Li P. Szczegodty dotyczace uchwat w sprawie utworzenia programu motywacyjnego oraz emisji
akcji i warrantow zawarte sg raporcie biezgcym ESPI nr 20/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz w
poprzednich raportach okresowych.
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Do Daty Raportu Osoby Uprawnione w roku 2020 nabyty tgcznie 32 458 akcji serii L w ramach programu
motywacyjnego.

Za rok 2019 Rada Nadzorcza przyznata Prezesowi Zarzadu Filipowi Granek prawo do nabycia 1000 akgcji
serii L, natomiast Zarzad Spétki za rok 2019 przyznat pracownikom i wspotpracownikom Spétki prawo do
nabycia 36 900 akgji serii L - w tym obecny Cztonek Zarzgdu Jacek Olszanski otrzymat prawo do nabycia
1250 akgji serii L.

Przeprowadzone transakcje nabycia akcji serii L pozostang bez wptywu na rozwodnienie
dotychczasowych akcjonariuszy, ze wzgledu na to, ze rozliczenie zostato dokonano w oparciu o akcje serii
L, ktére zostaty wyemitowane (z przeznaczeniem wytgcznie na program motywacyjny) w pierwszym
potroczu 2017 roku - jeszcze przed debiutem XTPL S.A. na Gietdzie Papieréw Wartos$ciowych.

2.12.3 Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majgce istotny wplyw na skrécone sprawozdanie
finansowe

W Okresie Sprawozdawczym Grupa rozpoznata w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z
catkowitych dochodoéw koszt programu motywacyjnego dla pracownikow i wspotpracownikéw opartego
na akcjach Jednostki Dominujgcej. Jako data rozpoznania kosztéw przyjety zostat moment ztozenia
osobom objetym programem ofert nabycia akcji. Koszt programu (warto$¢ godziwa wydanych akcji)
zostat oszacowany na poziomie 1 974 tys. zt i w catosci obcigzyt wynik biezgcego okresu. Ujecie kosztow
programu w kwocie 1 974 tys. zt pozostaje bez wptywu na sytuacje majgtkowa i finansowg Grupy, oraz
jej zdolno$¢ do obstugi zobowigzan. Koszty programu sg kosztem niepienieznym, stanowigcym
odzwierciedlenie wartosci wydanych akcji (po pomniejszeniu o ich cene nabycia uiszczong przez
uczestnikow programu). Operacja ta nie spowodowata zadnych zmian w wycenie aktywow, poziomie
kapitatu wtasnego, czy tez zdolnosci spoétki do generowania przychoddéw w przysztosci. Wydane akcje nie
spowodowaty réwniez dodatkowego rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, ze wzgledu na to, ze
zostaty wyemitowane w | potowie 2017 r. (z przeznaczeniem na program motywacyjny).

Ponizsza tabela prezentuje wynik Grupy Kapitatowej bez uwzglednienia efektu wyceny programu
motywacyjnego i z uwzglednieniem tejze wyceny.

XTPLS.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2020 roku
Strona nr 33



®
XTPL S.A. j
Stabtowicka 147 x 1 L
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com

shaping global nanofuture

BEZ z
UWZGLEDNIENIA | UWZGLEDNIENIEM
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZ}DANIEZCA’LKOWITYCH PROGRAMU PROGRAMU
bOCHODOW MOTYWACYJNEGO | MOTYWACYJNEGO
PLN'000 PLN'000
Dziatalnos¢ kontynuowana
Przychody ze sprzedazy 936 936
Przychody z ustug badan i rozwoju 20 20
Przychody ze sprzedazy produktow 23 23
Przychody z tytutu dotacji 893 893
Koszty wiasny sprzedazy 1530 1926
Koszty badan i rozwoju 1530 1926
Koszt wtasny sprzedanych produktéw - -
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy -594 -990
Koszty ogdlnego zarzadu 3126 4704
Pozostate przychody operacyjne 136 136
Pozostate koszty operacyjne 14 14
Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjne;j -3598 -5572
Przychody finansowe 104 104
Koszty finansowe 3 3
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3497 -5471
Podatek dochodowy 1 1
Zysk (strata) netto z dziatalnosci kontynuowane;j -3498 -5 472

2.12.4 Oddziaty

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani Spdtka Zalezna nie posiadajg oddziatow.

2.12.5 Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach Grupy Kapitatowej nie zawarto zadnej transakcji z podmiotem powigzanym
na warunkach innych niz rynkowe.

2.12.6 Postepowania przed sgdami i organami

Nie toczg sie istotne postepowania przed sagdem, organem wtasciwym dla postepowania arbitrazowego
lub organem administracji publicznej, dotyczace zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta.

2.12.7 Udzielone poreczenia i gwarancje

Nie dotyczy. Emitent lub Jednostka Zalezna nie udzielity w Okresie Sprawozdawczym poreczen lub
gwarancji.
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2.12.8 Realizacja prognoz finansowych
Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.
2.12.9 Objasnienia dotyczgce sezonowosci lub cyklicznosci
Nie dotyczy. Dziatalno$¢ Grupy nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.
2.12.10 Nabycie akcji wtasnych
Nie dotyczy. Nie wystgpito w Okresie Sprawozdawczym.
2.12.11 Instrumenty finansowe
Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani jej Spoétka Zalezna nie stosujg instrumentow finansowych w
zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktécen przeptywdw srodkow pienieznych oraz
utraty ptynnosci finansowej ani instrumentéw finansowych

2.12.12 Inne informacje

Zatrudnienie na dzien 30 czerwca 2020 roku - 20 0sdb, liczba statych wspotpracownikow: 6.
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2.13 Podstawowe zagrozenia i ryzyka

2.13.1 Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spotka prowadzi dziatalnos¢

2.13.1.1 Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalno$¢ Spotki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujacej na rynkach, na ktorych
Spoétka planuje rozpoczgé sprzedaz produktow i $Swiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach
Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej. Stopien rentownosci prowadzonej przez Spétke dziatalnosci bedzie
uzalezniony miedzy innymi od wystepujgcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu
konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji,
a w szczegodlnosci poziomu wydatkéw na elektronike uzytkowa. Wszystkie te czynniki mogg wywieraé wptyw
na osiggane przez Spotke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym moga takze wywiera¢ wptyw na realizacje
zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.

2.13.1.2 Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spotki i Grupy bedg podmioty miedzynarodowe, wiekszos¢ przychoddéw
Spotki zwigzanych z komercjalizacjg technologii bedzie rozliczana w walutach obcych (gtéwnie euro i dolar
amerykanski). Rdwnoczesnie, z uwagi na lokalizacje Spotki w Polsce, wiekszo$¢ kosztow biezgcej dziatalnosci
rozliczana jest w walucie krajowej. W zwigzku z tym, w przysztosci Spotka moze byé narazona na istotne ryzyko
kursowe. Zmiennos¢ kursow walutowych moze wptywaé przede wszystkim na zmiany wartosci przychodow
oraz naleznosci Spétki w przeliczeniu na PLN.

Nalezy zidentyfikowa¢ ryzyko umocnienia sie polskiej waluty, ktére bedzie powodowaé spadek przychodow
Spotki i Grupy liczonych w walucie bazowej (PLN) Spétki i Grupy, wptywajgc tym samym na obnizenie
rentownosci sprzedazy. Wzrost ryzyka walutowego w dziatalnosci Spoétki i Grupy moze miec istotny, negatywny
wptyw na osiggane wyniki i sytuacje finansowa Spotki i Grupy Kapitatowej. Na Date Raportu Spétka i Grupa nie
postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci
operacyjnej. W przypadkach tego wymagajacych, Spdtka i Grupa bedzie wykorzystywata dostepne na rynku
bankowym instrumenty zarzadzania ryzykiem walutowym.

2.13.1.3 Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktorym Spoétka i Grupa prowadzi dziatalno$¢ cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych
technologii, stad tez rozwdj dziatalnosci Spoétki i Grupy wigze sie z koniecznos$cig statego monitorowania
i analizowania nowych trenddéw rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentéw
i wdrazanych przez nich rozwigzan technologicznych.

Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendéw rynkowych, Spoétka i Grupa bedzie zmuszona
do poszukiwania nowych zastosowan technologii poza obszarem dotychczas uwazanym za core business
lub do poniesienia naktadow na dotychczasowe rozwigzania celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spétka
i Grupa nie moze réwniez wykluczy¢, iz w przysztoSci zostanie opracowana nowa technologia,
w obliczu ktérej rozwigzania proponowane przez Spoétke i Grupe przestang by¢ atrakcyjne dla potencjalnych
odbiorcéw.
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Realizacja opisywanego ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztow,
co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki i Grupy. Ponadto, koniecznos¢ dokonania
dodatkowych prac moze opdzni¢ moment komercjalizacji produktu Spétki i Grupy.

2.13.1.4 Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spotka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujgcym sie stale
rosngcym popytem. Na rynku tym dziatalno$¢ prowadzi szereg podmiotdw dysponujgcych znacznie wiekszym
doswiadczeniem oraz zasobami kapitatowymi niz Spétka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze
ryzyko pojawienia sie nowego podmiotu, ktérego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spotki i Grupy.
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan
atrakcyjnych uzytkowo i ekonomiczne dla potencjalnych odbiorcéw.

Obecnie, Spotce nie sg znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatow. Nie mozna jednak wykluczyé, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe
rozwigzanie, ktére przewyzsza¢ bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych
parametrach. Istnieje rowniez ryzyko, ze Spétka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajgco szybko
ani skutecznie zareagowac na zmieniajace sie otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spotke i
Grupe rozwigzania zostang uznane za mniej konkurencyjne. Ziszczenie sie tego ryzyka moze mie¢ negatywny
wptyw na sprzedaz produktow i ustug Spétki i Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig
wyniki finansowe.

2.13.1.5 Ryzyko zwigzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze wzgledu na wczesny etap rozwoju Spotki (poczatek komercjalizacji) obecna sytuacja zwigzana z zagrozeniem
epidemiologicznym nie wyptywa co do zasady na dziatalno$¢ operacyjng Emitenta. Pracownicy biurowi
wykonujg swoje obowigzki zdalnie (pracownicy biurowi majg zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do
Internetu oraz stuzbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracujg z zachowaniem wszystkich norm
ogtaszanych przez instytucje panstwowe. Czes¢ pracownikdéw technologicznych zaangazowana jest w
tworzenie kolejnych wnioskéw dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czesciowo pracuje zdalnie. Wszelkie
spotkania odbywajg sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane wczesniej
dziatania (np. wysytka nanotuszu do kontrahentéw) przebiegaja bez zaktdcen.

2.13.2  Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalnoscig Spotki i Grupy Kapitatowej

2.13.2.1 Ryzyko zwiazane z procesem wdrozenia technologii w faze komercjalizacji

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do rdznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji.
Komercjalizacji poddane zostang urzadzenia drukujgce oraz nanotusz. Docelowy model biznesowy zaktada, ze
Spoétka i Grupa komercjalizowaé bedzie swoje rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie lub
zarzadza¢ bedzie catym tarcuchem wartosci tj. produkcjg, marketingiem produktow, dystrybucjg oraz
Swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybdr modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie
od specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci kazdego z mozliwych
sposobow komercjalizacji w danym polu.
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Spodtka przeprowadzita badania potencjalnego rynku, opierajagc sie zaréwno na raportach rynkowych
niezaleznych firm consultingowych, jak i konsultacjach z ekspertami z branzy. Wnioski potwierdzajg istnienie
zapotrzebowania na tego typu rozwigzania, zwtaszcza w kontek$cie postepujacej miniaturyzacji urzadzen
elektronicznych oraz oczekiwan konsumentow odnosnie nowych cech uzytkowych (np. elastyczna elektronika
osobista).

Potencjalna rentownos¢ réznych segmentdw rynkowych szacowana byta na bazie przeprowadzonych przez
Emitenta kalkulacji kosztowych (zaréwno koszt jednostkowy produktu, mozliwe do uzyskania wptywy z licencji,
jak i oczekiwane koszty komercjalizacji) i poréwnywania ich z cenami rozwigzan stanowigcych dzisiejszy
standard rynkowy. W efekcie Zarzad Emitenta ocenit, iz wybrane jako pierwsze do komercjalizacji pola
aplikacyjne majg uzasadnienie zaréwno od strony odpowiedniego potencjatu rynkowego, jak i mozliwych do
osiggniecia poziomdw rentownosci ze sprzedazy, a w konsekwencji odpowiedniego zwrotu ze S$rodkéw
zainwestowanych w projekt. Na podstawie powyzszych analiz, Zarzad szacuje, ze wprowadzane projekty oraz
plan rozwoju Spotki i Grupy gwarantujg rentownos¢ jej dziatalnosci.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegdlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z
przyjetymi obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach
docelowych, btednym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientéw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan
prawnych, niepetnym dostosowaniem produktow Spotki do wymagan rynkéw zagranicznych, nieefektywng
kampanig promocyjng lub niespodziewanym pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej
opisanych zdarzen moze spowodowac ograniczenie dynamiki rozwoju Spétki i Grupy Kapitatowej, negatywnie
wptynac na jej dziatalnos¢ i sytuacje finansowa.

2.13.2.2 Ryzyko zwiazane z nieosiggnieciem przychodow

Model biznesowy Spétki i Grupy Kapitatowej zaktada stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzgcych do rdznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji.
Przyszte przychody Spétki i Grupy, zdolne pokry¢ jej koszty operacyjne, sg zatem zalezne od stopnia sukcesu
przeprowadzonej komercjalizacji, na ktoéry z kolei ma wptyw wiele czynnikéw, w tym niezaleznych od Spofki.
Podobnie niepowodzenie w uzyskaniu dofinansowania ze Srodkéw akcjonariuszy moze spowodowac, ze Spétka
nie bedzie mogta ukonczy¢ produktu lub fazy komercjalizacji w stopniu pozwalajgcym na osiggniecie
przychoddw. W efekcie, zardwno Spodtka, jak i jej akcjonariusze, nie osiggna spodziewanego zysku, a inwestorzy
Spoétki mogg nie mie¢ mozliwosci odzyskania srodkéw zainwestowanych w akcje Spofki.

2.13.2.3 Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jakos$¢ produktu

Przyjety przez Spoétke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania
ultracienkich linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji
niesie za sobg ryzyko usterek, niewystarczajgcej jakosci produktu lub niezadowalajgcej efektywnosci
technologii w poczatkowej fazie jej komercjalizacji. Istnieje mozliwosé, ze podczas pierwszego etapu
komercjalizacji pojawig sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie takich sytuacji moze spowodowac
negatywny pierwszy odbiér produktéw Spotkii Grupy, a co za tym idzie, wstrzymac zainteresowanie produktem
i popyt na niego. W efekcie Spdtka i Grupa moze nie uzyska¢ wptywow w poczatkowej fazie komercjalizacji w
spodziewanej wysokosci.
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2.13.2.4 Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Grupy i Spotki

Model biznesowy docelowo ma polega¢ na komercjalizacji opracowywanej przez Spodtke technologii
ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Ze wzgledu na wczesny etap rozwoju, Spotka
nie realizuje jeszcze powtarzalnego modelu biznesowego. Niemniej jednak Spoétka opracowata strategie
rozwoju, w oparciu o ktdérg zamierza wprowadzi¢ na rynek licencje lub wytworzone przez siebie produkty,
poprzez ktoére bedzie prowadzona komercjalizacja technologii.

Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spoétka bedzie rozwijata swojg obecnos¢
biznesowg gtéwnie na terenie Standw Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodniej. Spétka zamierza budowac
swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze rozwijanie
opracowywanej technologii oraz o budowanie partnerstw z podmiotami majgcymi juz rozbudowane globalne
kanaty dystrybucji oraz serwisu.

Ze wzgledu na szereg czynnikow, Spdtka nie moze w petni zagwarantowac, ze przyjety przez nig model rozwoju
biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej,
uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia strategii rozwoju skutecznej w dtugim terminie oraz
dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych decyzji wynikajacych z niewtasciwej oceny sytuacji
albo niezdolnos$¢ Spotki do dostosowania sie do zmieniajgcych sie warunkéw rynkowych, nietrafnosci
przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in. rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej
komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientéw, oznacza¢ moze, iz model rozwoju
biznesu nie bedzie efektywny, a osiggane w przysztosci wyniki finansowe mogag by¢ nizsze niz obecnie
zaktadane.

2.13.2.5 Ryzyko zwigzane z trudnos$cig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spdtke powoduje, ze stale
zwiekszajg sie wymagania odnosnie umiejetnosci i doswiadczenia pracownikéw. Kadra inzynieryjna i naukowa
jest - obok technologii - najcenniejszym zasobem Spodtki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych Spotki zwigzana jest bezposrednio z umiejetnosciami specjalistéw tworzgcych zespdt R&D. Spoétka
zatrudnia inzynieréw z nastepujacych dziedzin: chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa,
programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w kazdej z wymienionych dziedzin podaz specjalistow
gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistéw Spotka konkuruje
zarowno ze spotkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci Spotki w przysztosci, czynnik ten moze miec szczegdlnie
istotne znacznie ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikow mogg opdznic
prace lub zmusi¢ Spétke do zaniechania realizacji niektorych projektow.

2.13.2.6 Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnos$¢ Spotki jest oparta na waskim zespole oséb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych
kompetencje w obszarze inzynierii, zarzgdzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spdtkg. W
zwigzku z tym, utrata kluczowych oséb moze niekorzystnie wptyngé na dalszg dziatalnos¢ Spotki, jej sytuacje
finansowa, majatkowgq i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy

XTPLS.A.
Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2020 roku
Strona nr 39



®
XTPL S.A. x j
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
XpEesl shaping global nanofuture

produktow Spotki, rozwoju technologii, zdobywania nowych kontraktéw oraz utrudnienia nalezytej obstugi
kontraktow juz otwartych.

Wiekszos¢ personelu Spotki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sg to osoby wykonujace
zadania, ktére wymagajg specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spétka jest narazona na ryzyko
odejscia czesci pracownikdéw operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktérej
oparta jest dziatalnos¢ Spotki. Wskazane sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spoétki i
wymac koniecznos$¢ podniesienia poziomu wynagrodzen w celu utrzymania pracownikéw. W efekcie moze to
wptyngé na wzrost kosztdw dziatalnosci Spotki.

2.13.2.7 Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentow

Ze wzgledu na etap rozwoju Spotki (przed komercjalizacjg gtdwnego produktu), na Date Raportu Spdtka nie
identyfikuje uzaleznienia od kontrahentéw. Istnieje jednak ryzyko wejscia przez Spotke w stosunek zaleznosci
od danego kontrahenta, po wprowadzeniu produktu na rynek, szczegdlnie w poczatkowej fazie komercjalizacji,
kiedy Spoétka bedzie zmuszona korzystac z ustug ograniczonej liczby kontrahentéw. Podobnie rynek odbiorcow
oferty Spodtki, ze wzgledu na jej specyfike, bedzie dosy¢ ograniczony, co réwniez rodzi ryzyko powstania
uzaleznienia od danego odbiorcy zwtaszcza w pierwszej fazie sprzedazy.

2.13.2.8 Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spotki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedgce w posiadaniu
informacji poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz procesow
technologicznych zwigzanych z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe
informacje zostang ujawnione przez osoby zwigzane ze Spotka, czego efektem moze by¢ ich wykorzystanie
przez podmioty prowadzgce dziatalnos¢ konkurencyjng, pomimo srodkéw ochrony wtasnosci intelektualnej
stosowanych przez Spotke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mieé¢ negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowa, perspektywy
rozwoju, wyniki Spoétki lub cene rynkowa akcji Spotki.

2.13.2.9 Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spodtka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktérym istotne znaczenie majg regulacje dotyczgce praw wtasnosci
przemystowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie
naruszenia praw witasnosci przemystowej i intelektualnej z udziatem Spotki.

Spotka zamierza prowadzic¢ dziatalnosé w taki sposéb, by nie naruszyé praw osob trzecich w tym zakresie.

Nie mozna jednak wykluczyé¢, ze przeciwko Spoétce beda wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczace
naruszenia przez Spotke praw wtasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen, nawet
jezeli bedg one bezzasadne, moze niekorzystnie wptyngé na harmonogram realizacji strategii Spoétki, a obrona
przed takimi roszczeniami moze wigzac sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztéw, co w efekcie moze
negatywnie wptynac¢ na wyniki finansowe Spétki. Dodatkowo Spdétka podczas prac nad wtasnymi wnioskami
patentowymi dokonuje wnikliwego przegladu literatury oraz obecnie znanych patentéw. Istnieje jednak ryzyko
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naruszenia praw wtasnosci intelektualnej zwigzane z patentami, ktore zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie
opublikowane.

Podobne ryzyko niesie ze sobg wspdtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty
mogg probowac wykorzysta¢ wtasnosc intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego
wprost albo poprzez probe obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci mogg miec istotny negatywny wptyw na
perspektywy rozwoju, osiggane wyniki i sytuacje finansowg Spotki.

2.13.2.10 Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje
na wysoce innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej
na przemystowg moze skonczyc¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowa¢ poprzez trudnosci w uzyskaniu réwnie stabilnych parametrow
technologii w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze
opracowana technologia moze nie by¢ wystarczajgco efektywna dla niektérych proceséw produkcyjnych w
przemysle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej wydajnosci procesu produkcyjnego).

2.13.2.11 Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacja plandw sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdlnosci koncerny zajmujgce sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki.
Posiadajg one dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spétke o
krotkiej historii rynkowej, jaka jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do
opoznienia w realizacji plandw sprzedazowych Spotki lub nawet niepozyskania danego klienta.

2.13.2.12 Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania
technologiczne. Poréwnanie parametréw dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach
technologii XTPL wskazuje, w ocenie Spétki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych
parametrach i czesto wyzszym koszcie wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym
rozwigzaniu XTPL. Spdtka podjeta dziatania majgce na celu objecie opracowywanej kompleksowg technologii
ochrong patentowa.

Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne Spoétki mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane rozwigzania s3 mniej
efektywne od rozwigzan nad ktérymi pracuje Spoétka. Nie mozna jednak wykluczyé pojawienia sie na rynku
rozwigzan bardziej zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje réowniez
ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadéow na promocje dostepnych
rozwigzan. Ryzyka te w sposéb istotny mogg wptyngé na perspektywy rozwoju Spotki.

2.13.2.13 Ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania
Na Date Raportu Spodtka nie generuje znaczacych przychodow ze sprzedazy, co wynika z wczesnego etapu jej

rozwoju. Zgodnie z zatozeniami, uzyskanie znaczacych przychoddéw ze sprzedazy mozliwe bedzie wraz z
komercjalizacjg opracowywanej technologii. Wdrozenie opracowanego modelu biznesowego i rozpoczecie
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komercjalizacji bedzie realizowane stopniowo i bedzie wymagac¢ ponoszenia kosztéw. W zwigzku z powyzszym,
z jednej strony mozliwos¢ realizowania powtarzalnych istotnych przychoddéw ze sprzedazy przez Spoétke jest na
tym etapie jej rozwoju odroczona w czasie, a z drugiej realizowane przez nig wdrozenie technologii do
komercjalizacji wigze sie z koniecznoscig ponoszenia kosztéw operacyjnych. W efekcie dziatalnos¢ Spoétki na
tym etapie rozwoju wymaga finansowania zewnetrznego.

Po pierwsze istnieje ryzyko, ze $rodki finansowe, ktore posiada i ktore pozyska w przysztosci Spoétka, nie beda
wystarczajace na petne przeprowadzenie dziatarh majacych na celu przygotowanie produktéw do sprzedazy i
rozpoczecie ich komercjalizacji co moze doprowadzi¢ do opdznienn w pracach rozwojowych, co moze miec
negatywny wptyw na przyszte wyniki finansowe.

Po drugie istnieje ryzyko, ze Spdtka w ogodle nie pozyska finansowania co oznacza¢ bedzie brak zdolnosci
operacyjnej.

Na Date Raportu Spodtka korzysta z finansowania w postaci srodkéw pozyskanych m.in. z poprzednich emisji
akcji i obligacji zamiennych.

2.13.2.14 Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantéw

Dotacje i granty stanowig drugie zrédto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spofki. Istnieje ryzyko
nieuzyskania dotacji i grantow w odpowiedniej wysokos$ci co moze opdzni¢ prace badawczo-rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowg o dotacje z NCBIiR, zgodnie z ktérg NCBiR upowazniony do
wypowiedzenia umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i)
Emitent odmawia przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (i) Emitent dokonat zmian prawno-
organizacyjnych zagrazajacych realizacji umowy lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich
zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedtozonej dokumentacji oddziatywania projektu na srodowisko i nie
zostang one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupetnione; (iv) beneficjent nie wywiazuje sie z
obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwatosci; (v) wystgpia
nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W zwigzku z tym wystepuje ryzyko
wystgpienia zgdania przez NCBIR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spdtce dotacji co moze mie¢ wptyw na
sytuacje finansowa Spotki.

2.13.2.15 Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wtasnych technologii przez potencjalnych klientow Spotki

Model biznesowy ma docelowo polega¢ na komercjalizacji przez Spétke opracowanej technologii
ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Proces ten odbywat sie bedzie za
posrednictwem udzielania licencji na korzystanie z technologii lub poprzez sprzedaz opracowywanych przez
Spotke produktdw - gtowicy oraz nanotuszu.

Istotng grupe potencjalnych odbiorcéw technologii opracowanej przez Spotki stanowia globalni producenci
komponentdéw do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajgce znaczgce zasoby
techniczno-organizacyjne, mogg opracowac wtasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym
produkt oferowany przez Spotke nie znajdzie sie w kregu zainteresowania tych podmiotéw.

2.13.2.16 Ryzyko wystgpienia zdarzen losowych
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Spoétka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci
elektrycznych, zaréwno w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania
wojenne i inne. Mogg one skutkowac zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spétki albo jej catkowitym
wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spotka moze zosta¢ narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztéw.

2.13.2.17 Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalnos¢ produkcyjng Spoétki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umdéw o prace oraz innych
umow cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy moga prowadzi¢ do powstania
btedéw spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkdéw. Takie dziatania mogg miec
charakter dziatan zamierzonych badz nieumysinych i mogg one doprowadzi¢ do zaktdcen i opdznienia w
procesie komercjalizacji.

2.13.2.18 Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki

Dziatalnos$¢ Spotki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje
ryzyko, iz w przypadku powaznej awarii sprzetu, ktora bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia,
Spodtka moze zosta¢ zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu
usuniecia awarii. Awaria sprzetu moze doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad
produktem Spotki. Przerwa w dziatalnosci lub utrata danych kluczowych dla danego projektu moze
spowodowacé niemoznos$¢ wykonania zobowigzarn wynikajgcych z aktualnych umoéw, a nawet utrate
posiadanych kontraktdw, co moze niekorzystnie wptyna¢ na wyniki finansowe Spotki.

2.13.2.19 Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcg ochrong ubezpieczeniowg

Spodtka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczyé, ze w dziatalnosci Spotki
ziszczg sie ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajgcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub
wystgpig zdarzenia nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowg. Takie zdarzenia
moga mie¢ negatywny wptyw na wynik z dziatalnosci Spofki.

2.13.2.20 Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spétki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne,
majgce istotny wptyw na jej dziatalnosé. Jednak przyszta dziatalnosé Spotki w branzy sprzedazy bedzie rodzic¢
potencjalne ryzyko zwigzane z ewentualnymi roszczeniami klientéw w odniesieniu do sprzedawanych
produktow. Spotka zawiera takze umowy handlowe z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktorych obie
strony zobowigzane sg do okreslonych swiadczen. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko powstania sporéw i roszczen
na tle umdéw handlowych. Powstate spory lub roszczenia mogg w negatywny sposdb wptyngé na renome Spétki,
a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

2.13.2.21 Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spotka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez
organy podatkowe metod okreslania przez Spoétke warunkdéw rynkowych dla transakcji z podmiotami
powigzanymi istnieje ryzyko wystgpienia negatywnych dla Spotki konsekwencji podatkowych, co moze mieé
istotny negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowg i wyniki dziatalnosci Spofki.
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2.13.2.22 Ryzyko praw wtasnosci intelektualnej i patentéw aplikacyjnych

Technologia Spétki moze stanowi¢ baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych
technologii. Istnieje ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujace na technologii
Spotki, w efekcie czego, do komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspotdziatanie Spotki,
jako posiadacza patentu bazowego, z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego.

2.13.2.23 Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spodtka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowad rézne typy umoéw komercjalizacyjnych
(umowy licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktow, umowy typu joint-venture).

Nie mozna jednak wykluczy¢ ryzyka rynkowego polegajgcego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego
zakupem lub komercjalizacjg. Na ryzyko rynkowe wptywajg rowniez zmieniajace sie strategie potencjalnych
klientow, zmiany wynikajgce ze zmian w rynkowych trendach, a takze brak mozliwosci dotarcia do osdb
decyzyjnych. Ponadto nalezy rowniez wzig¢ pod uwage ryzyko niedotrzymania warunkdw umowy przez drugg
strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapisow przez Emitenta w zwigzku ze zmaterializowaniem sie ktéregos z
ryzyk opisanych powyzej. Wystapienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze negatywnie wptynaé na
dziatalnos$¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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3 Akcjonariat

3.1 Znaczne pakiety akcji

Struktura akcjonariatu na dzien 27 maja 2020 roku (data publikacji raportu za 1 kwartat 2020 roku) oraz na Dzien

Bilansowy byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej liczby gtoséw na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz Liczba % wszystkich | Liczba % wszystkich
posiadanych akcji gtosow gtosow
akgji

1. Filip Granek 310592 16,31% 310592 16,31%

Sebastian Mtodzirski 299 852 15,75% 299 852 15,75%
Leonarto VC spdtka z ograniczong 229015 12,03% 229 015 12,03%
odpowiedzialnoscig sp.k. (poprzednio
Leonarto sp. z 0.0.)*
4. Heidelberger Beteiligungsholding AG 192 371 10,10% 192 371 10,10%
TPL sp.z0.0.** 137 593 7,23% 137 593 7,23%
6. ACATIS Investment 127 000 6,67% 127 000 6,67%
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w
imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds
Leonarto Funds SCSp* 69 000 3,62% 69 000 3,62%
Konrad Pankiewicz* 2943 0,15% 2943 0,15%
Pozostali 535 856 28,14% 535 856 28,14%
RAZEM 1904 222 100,00% 1904 222 100,00%

*Konrad Pankiewicz, byty Cztonek Rady Nadzorczej XTPL S.A. jest jedynym udziatowcem komplementariusza Leonarto

VC spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. oraz podmiotem kontrolujgcym Leonarto Funds SCSp (poprzez

Leonarto Management S.a r.l'). Konrad Pankiewicz tgcznie z podmiotami przez niego kontrolowanymi posiadajg 300 958

akcji XTPL S.A. stanowigce 15,80% kapitatu zaktadowego XTPL S.A.

** TPL sp. z 0.0. posiada akcje serii L i P, wyemitowane z przeznaczeniem na program pracowniczy. Udziatowcami TPL sp.

z 0.0. s3 Filip Granek, Prezes Zarzadu Spotki (34% udziatéw), Sebastian Mtodziriski byty Cztonek Rady Nadzorczej Spotki i

znaczacy akcjonariusz (33% udziatdw) oraz Adriana Pankiewicz, zona Konrada Pankiewicza, bytego Cztonka Rady
Nadzorczej Spotki (33% udziatéw).

XTPLS.A.

Sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci za pierwsze potrocze 2020 roku

Strona nr 46



®
XTPL S.A. x j
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
XpEesl shaping global nanofuture

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujaca (akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% ogdlnej liczby gtoséw
na Walnym Zgromadzeniu):

L.p. Akcjonariusz Liczba % Liczba % wszystkich
posiadanych wszystkich gtosow gtosow
akcji akcji

1. Dr Filip Granek 315998 15,57% 315998 15,57%

Sebastian Mtodzinski 285 696 14,08% 285 696 14,08%

Leonarto VC spdtka z ograniczong 202 894 10,00% 202 894 10,00%
odpowiedzialnoscig sp.k.

4, ACATIS Investment 195 663 9,64% 195 663 9,64%

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w
imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds

. Heidelberger Beteiligungsholding AG** 190571 9,39% 190571 9,39%

6. Fundusze zarzadzane przez Rockbridge TFI 116 660 5,75% 116 660 5,75%
S.A.

TPL Sp. z 0.0.* 87 730 4,32% 87 730 4,32%

Deutsche Balaton AG** 48 006 2,37% 48 006 2,37%

Pozostali 586 004 28,85% 586 004 28,85%

RAZEM 2029 222 100,00% | 2029222 100,00%

* TPL Sp. z 0.0. posiada akcje serii L i serii P, wyemitowane z przeznaczeniem na program pracowniczy. Udziatowcami
TPL Sp. z 0.0. s3 Filip Granek, Prezes Zarzagdu Emitenta (34% udziatéw), Sebastian Mtodzinski, Cztonek Rady Nadzorczej
Emitenta (33% udziatow) oraz Adriana Pankiewicz, zona Konrada Pankiewicza, bytego Cztonka Rady Nadzorczej Emitenta
(33% udziatow).

** Podmioty z jednej grupy kapitatowej, tacznie posiadajg 238 577 akcji XTPL S.A. co stanowi 11,76% kapitatu zaktadowego
XTPLS.A.

W dniu 17 czerwca 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 19/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 19 MAR od
Prezesa Zarzadu Filipa Granek, zgodnie z ktérym Filip Granek objat 5406 akcji Emitenta (w ramach emisji akgji serii T,
ktérej rejestracja przez sad rejestrowy miata miejsce w dniu 10 lipca 2020 roku (raport biezacy ESPI nr 25/2020).

W dniu 10 lipca 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 25/2020) miata miejsce rejestracja przez sad rejestrowy podwyzszenia
kapitatu zaktadowego i emisji akcji serii T (zmiana kapitatu zaktadowego z kwoty 190 422,20 zt na 202.922,20 zt).

W dniu 10 lipca 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 26/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o
ofercie publicznej od akcjonariuszy Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Deutsche Balaton AG, zgodnie z ktérym (w
zwigzku z rejestracjg akcji serii Ti rozwodnieniem) akcjonariusz Heidelberger Beteiligungsholding AG posiada ponizej 10%
akcji Emitenta, natomiast akcjonariusze Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Deutsche Balaton AG (podmioty z
jednej grupy kapitatowej) tacznie posiadajg 11,62% akcji Emitenta

W dniu 13 lipca 2020 roku (raport biezagcy ESPI nr 27/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o
ofercie publicznej od akcjonariusza Sebastiana Mtodzinskiego, zgodnie z ktérym (w zwigzku z rejestracjg akcji serii T i
rozwodnieniem) akcjonariusz Sebastian Mtodzinski posiada ponizej 15% akcji Emitenta.
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W dniu 13 lipca 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 28/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o
ofercie publicznej od akcjonariuszy Leonarto VC spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig s.k. oraz Konrada Pankiewicza
zgodnie z ktérym (w zwiagzku z rejestracjg akcji serii T i rozwodnieniem oraz w zwigzku z transakcjg zawartg na rynku
regulowanym) akcjonariusz Leonarto VC spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig s.k posiada ponizej 10% akcji Emitenta
i brak jest podmiotéow zaleinych od Konrada Pankiewicza (z wyjatkiem Leonarto VC spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig s.k.), ktére posiadajg akcje Emitenta.

W dniu 7 sierpnia 2020 roku (raport biezacy ESPI nr 30/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o
ofercie publicznej od akcjonariusza TPL sp. z 0.0. (podmiotu administrujgcego programem motywacyjnym Emitenta, ktory
posiada akcje serii L i P przeznaczone na program motywacyjny Emitenta), zgodnie z ktérym (w zwigzku z transakcjami
zbycia akcji w ramach programu motywacyjnego Emitenta na rzecz osdb uprawnionych) akcjonariusz TPL sp. z o.0.
posiada ponizej 5% akcji Emitenta.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 35/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy
o ofercie publicznej od Rockbridge TFI S.A., zgodnie z ktérym fundusze inwestycyjne zarzagdzane przez Rockbridge TFI S.A.
posiadajg ponad 5% akcji Emitenta.
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3.2 Akcje w posiadaniu osob zarzadzajgcych i nadzorujgcych

Osoby zarzadzajgce i nadzorujgce na posiadaty akcje Spoétki zgodnie z tabelg ponizej:

L.p. Imie i nazwisko Stanowisko Stan posiadania Stan posiadania
na dzien 27 maja | na Date Raportu
2020
1. Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 310592 315998
Jacek Olszanski* Cztonek Zarzadu 1250
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczgcy Rady - -
Nadzorczej
4. Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczacy Rady 440 500
Nadzorczej
5. Prof. dr hab. Herbert Wirth Cztonek Rady Nadzorczej - -
6. Konrad Pankiewicz** Cztonek Rady Nadzorczej 2943
7. Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
8. Beata Turlejska*** Cztonek Rady Nadzorczej -

* Cztonek Zarzadu od 30 czerwca 2020
** Cztonek Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2020 roku
*** Cztonek Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2020 roku

Od dnia 27 maja 2020 roku (data publikacji raportu kwartalnego pierwszy kwartat 2020) nastgpity zmiany w zakresie stanu
posiadania akcji przez osoby zarzadzajgce i nadzorujace, ktére zostaty zaprezentowane w tabeli powyzej.

W dniu 17 czerwca 2020 roku (raport biezgcy ESPI nr 19/2020) Emitent otrzymat zawiadomienie w trybie art. 19 MAR od
Prezesa Zarzadu Filipa Granek, zgodnie z ktérym Filip Granek objat 5406 akcji Emitenta (w ramach emisji akgji serii T,
ktérej rejestracja przez sad rejestrowy miata miejsce w dniu 10 lipca 2020 roku (raport biezacy ESPI nr 25/2020).
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4 Oswiadczenia Zarzadu

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy $rédroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe i dane poréwnywalne zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci oraz ze
odzwierciedlajg w sposdb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majatkowa i finansowg grupy kapitatowej XTPL S.A. oraz jej
wynik finansowy. Ponadto Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze pdétroczne sprawozdanie z dziatalnosci XTPL S.A. i grupy
kapitatowej XTPL S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiggniec oraz sytuacji XTPL S.A. i grupy kapitatowej Emitenta,
w tym opis podstawowych zagrozen i ryzyka.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu

[
— /! [ 1A
- bye [T AP 4
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Wroctaw, 25 wrze$nia 2020 roku
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5 Oswiadczenie Zarzadu dotyczgce podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, dokonujgcy przegladu
srddrocznego skréconego sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz
biegli rewidenci, dokonujgcy tego przegladu, spetniali warunki do wydania bezstronnego i niezaleznego raportu z

przegladu $rédrocznego skréconego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i standardami
zawodowymi.

Podpisy wszystkich Cztonkéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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6 Stanowisko Zarzgdu

Nie dotyczy. Audytor nie wyrazit wniosku z zastrzezeniami, wniosku negatywnego oraz nie odmowit wyrazenia wniosku o
$rddrocznym skroconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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7 Zatwierdzenie do publikacii

Raport potroczny za 1. pdtrocze 2020 roku zakonczone 30 czerwca 2020 roku zostat zatwierdzony do publikacji przez
Zarzad Jednostki Dominujgcej w dniu 25 wrzesnia 2020 roku.

Podpisy wszystkich Cztonkdéw Zarzadu

Filip Granek Jacek Olszanski
Prezes Zarzadu Cztonek Zarzadu
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